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FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant

to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency

energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will occur in a

particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the measures listed below.

4 Reorient or relocate the receiving antenna.

4 Increase the separation between the equipment and receiver.

4 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

4 Consult the dealer or an experienced radio/ television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void
the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission
limits.

VOIR LA NOTICE D'NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

F@ Micro-Star International
MS-7030

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

operation

G52-M7030XE



Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR INTERNATIONAL. We take
every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its
contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes

without notice.

Trademarks

All trademarks are the properties of their respective owners.

AMD, Athlon™ Athlon™XP, Thoroughbred™ and Duron™ are registered trademarks of AMD Corporation.
Intel® and Pentium® are registered trademarks of Intel Corporation.

PS/2 and OS® 2 are registered trademarks of International Business Machines Corporation.

Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation. Windows® 98/2000/NT/XP are registered
trademarks of Microsoft Corporation.

NVIDIA, the NVIDIA logo, DualNet, and nForce are registered trademarks or trademarks of NVIDIA
Corporation in the United States and/or other countries.

Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.

Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.

AMI® is a registered trademark of American Megatrends Inc.

Kensington and MicroSaver are registered trademarks of the Kensington Technology Group.

PCMCIA and CardBus are registered trademarks of the Personal Computer Memory Card International

Association.

Revision History
Revision Revision History Date
V2.0 First released of v-class version for PCB 2.x July 2005

with chipset nVIDIA nForce3 250



Safety Instructions

1. Always read the safety instructions carefully.

2. Keep this User Manual for future reference.

3. Keep this equipment away from humidity.

4. Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

5. The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating.
Do not cover the openings.

6. Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

7. Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power
cord.

8. Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

9. All cautions and warnings on the equipment should be noted.

10. Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electrical shock.

11. If any of the following situations arises, get the equipment checked by a service personnel:
- The power cord or plug is damaged.
- Liquid has penetrated into the equipment.
- The equipment has been exposed to moisture.
- The equipment does not work well or you can not get it work according to User Manual.
- The equipment has dropped and damaged.
- The equipment has obvious sign of breakage.

12. Do not leave this equipment in an environment unconditioned, storage temperature above 60° C

(140°F), it may damage the equipment.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace
only with the same or equivalent type recommended by the
manufacturer.

R B 3

.E 'j For better environmental protection, waste batteries should be

collected separately for recycling or special disposal.



WEEE Statement

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive
2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment”
cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will
be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product
take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can
return these products to local collection points.

Deutsch

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

GemalR der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate durfen Elektro- und
Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden. MSI hat europaweit
verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europdische Union in Verkehr
gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses
Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in Ihrer Nahe.

Francais

En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005, que les produits électriques et
électroniques ne peuvent étre déposés dans les décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les
fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne.
Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

Komnanna MSI npeanpuHuMaeT akTuBHble AEWCTBMA NO 3aliuTe OKpyxawlleh cpefbl, NO3TOMy
HanoMMHaeM Bam, 4To....

B cootBetctBUM C aupektnsBon Esponenckoro Cowsa (EC) no npepoTBpalleHuio 3arpsasHeHust
OKpyXXatoLlei cpedbl UCMONb30BaHHbIM 3MEKTPUYECKUM U 3NEKTPOHHBIM 0BOpyAOBaHMEM (AMpeKTUBa
WEEE 2002/96/EC), BcTynatoowen B cuny 13 asrycta 2005 ropa, wsgenusi, OTHOCsLIMECS K
3NEKTPUYECKOMY M 3NEKTPOHHOMY 0BOpYyAOBaHMIO, HE MOryT paccMaTpuBaTbCsl Kak GblITOBOW Mycop,
No3TOMY NPOU3BOAMTENM BblLLENEPEYNCIIEHHOIO 3NEKTPOHHOrO 060pyAoBaHNsA 06s3aHbl NPUHUMATL ero
Ons nepepaboTkM MO OKOHYaHWM cpoka cnyx6bl. MSI 06s3yetcs cobniogats TpeboBaHWs No npuemy
NpoAYKUMK, NpoAaHHoOW nof mapkoir MSI Ha Tepputopun EC, B nepepaboTky MO OKOHYaHWM Cpoka
cnyx6bl. Bbl MOXeTe BEPHYTb 3TV U34eNVsi B CNeLnanm3MpoBaHHble MyHKTbl Npuema.

Espanol

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/o equipos electrénicos, con
fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “"eléctricos y equipos
electrénicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes
de equipos electronicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo
de vida. MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unién
Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio
establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de
estos residuos.

Nederlands

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Verwuiling van Electrische en Electronische
producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
verwuiling.

Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI
dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale
inzamelingspunten.
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Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje vodi racuna o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da
vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC,
koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i elektri€énu opremu" ne
mogu viSe biti odba¢eni kao obi¢an otpad i proizvodaci ove opreme bi¢e prinudeni da uzmu natrag ove
proizvode na kraju njihovog uobiajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode
mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajaca o ekologie, MSI przypomina, ze...
Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej ("UE") dotyczaca odpadéw produktdw elektrycznych i
elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz
wyposazenie elektryczne i elektroniczne " nie moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wiec
producenci tych produktéw beda zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest
wycofywany z uzycia. MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie Unii
Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC Kararnamesi altinda 13
Agdustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak tzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi
cope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim sureleri bittikten sonra trtnleri
geri toplamakla yukimla olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grtnlerin kullanim sireleri
bittiginde MSI Uriinlerin geri alinmasi istegi ile ishirligi igerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spole€nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobkd 2002/96/EC platné
od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat "elektrické a elektronické vyrobky" v bé&Zzném komunalnim
odpadu a vyrobci elektronickych vyrobkd, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat
takové vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti. Spole€nost MSI spini poZadavky na odebirani
vyrobkll znac¢ky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonéeni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete
odevzdat v mistnich sbérnach.

Annak érdekében, hogy koérnyezetiinket megvédjik, illetve kérnyezetvéddként fellépve az MSI
emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU") 2005. augusztus 13-an hatalyba [épd, az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairdl sz6l6 2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos és elektronikus
berendezések tébbé nem kezelhetéek lakossagi hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések
gyartdi kotelessé valnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI
betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n belul
értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a legkdzelebbi
gydjtéhelyre viheti.

Italiano|

Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell’lUnione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali
Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali
saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva
ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell’'Unione Europea alla fine del
loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta.
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Introduction

Thank you for choosing the K8N Neo V2.0 Series (MS-7030 v2.X) ATX mainboard. The K8N Neo
V2.0 Series is based on nVIDIA® nForce3 250 single chip for optimal system efficiency. Designed
to fit the advanced AMD® K8 Athlon64 processors in 754 pin package, the K8N Neo V2.0 Series

delivers a high performance and professional desktop platform solution.
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Specifications
CPU

1 Supports 64-bit AMD® K8 Athlon64 processor (Socket 754)
1 Supports up to 3400+ CPU

(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php )
Chipset
1 nVIDIA nForce3 250

- Supports K8 Athlon64 processor Socket 754.

- HyperTransport supports speed up to 800 MHz.

- Supports single memory channel, DDR 400/333/266 without ECC support.

- Supports external AGP 4X/8X.

- Integrated Serial ATA interface: SATA RAID controller and 2 channels ATA 133/100/66

master mode IDE controller.

Main Memory
1 Supports 2 slots for 184-pin DDR DIMM modules.

1 Supports memory size up to 2GB without ECC.
1 Supports DDR 400/333/266.
(For the updated supporting memory modules, please visit
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php )
Slots
I One AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5v 4X/8X slot
1 Five 32-bit PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface).
On-Board IDE
1 An IDE controller on the nVIDIA nForce3 250 chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO,
Bus Master and Ultra DMA133/100/66 operation modes
I Can connect up to 4 IDE devices
1 Integrated SATA
- Up to 150MB/s transfer rate
- supporting up to 2 ports
On-Board Peripherals
1 On-Board Peripherals include:
- 1 floppy port supports 1 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes

- 2 serial ports (Rear *1/ Front *1)


http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php

- 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
- 3 audio jcaks
- 8 USB ports (Rear * 4/ Front * 4)
- 1 RJ-45 LAN Jack
- 1 IrDA pinheader
Audio
1 6 channels software audio codec Realtek ALC655.
- Compliance with AC97 v2.3 Spec.
- Meet PC2001 audio performance requirement.
LAN
1 Realtek® 8100C (default) or 8110SB (Optional)
- Supports 10Mb/s and 100Mb/s, and 8110SB also supports 1000Mb/s.
- Compliant with PCI v2.2.
- Supports ACPI Power Management.
BIOS
1 The mainboard BIOS provides “Plug & Play” BIOS which detects the peripheral devices and
expansion cards of the board automatically.

1 The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function that records your

mainboard specifications.
NV RAID (Software)
1 Supports 2 SATA 150 plus 4 ATA 133
- RAID 0, or 1, o+1, JBOD is supported
- Booting from RAID
- Cross controller RAID support
- Rebuilding on the Fly
- Spare Disk Allocation
1 Supports Windows 2000 and later versions
Dimension
1 ATX Form Factor: 220mm x 305mm.
Mounting

1 6 mounting holes.



Rear Panel

The back panel provides the following connectors:

Parallel Port LAN
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Keyboard COM Port USB Ports

Hardware Setup

This chapter tells you how to install the CPU, memory modules, and expansion cards, as well as
how to setup the jumpers on the mainboard. It also provides the instructions on connecting the
peripheral devices, such as the mouse, keyboard, etc. While doing the installation, be careful in

holding the components and follow the installation procedures.

Central Processing Unit: CPU

The mainboard supports AMD® Athlon64 processor. The mainboard uses a CPU socket called
Socket-754 for easy CPU installation. When you are installing the CPU, make sure the CPU has
a heat sink and a cooling fan attached on the top to prevent overheating. If you do not have the
heat sink and cooling fan, contact your dealer to purchase and install them before turning on the
computer.

(For the latest information about CPU, please visit

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php )

Example of CPU Core Speed Derivation Procedure

If CPU Clock = 200MHz

Core/Bus ratio 12

then CPU core speed Host Clock x Core/Bus ratio
= 200MHz x 12

= 24 GHz

4


http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php

Memory Speed/CPU FSB Support Matrix

Memory
DDR 266 DDR 333 DDR 400

800 MHz OK OK OK

CPU Installation Procedures for Socket 754

1.

2.

Please turn off the power and unplug the power cord before installing the CPU.

Pull the lever sideways away from the socket. Make sure to raise the lever up to a
90-degree angle.

Look for the gold arrow on the CPU. The CPU can only fit in the correct orientation. Lower
the CPU down onto the socket.

If the CPU is correctly installed, the pins should be completely embedded into the socket
and can not be seen. Please note that any violation of the correct installation procedures
may cause permanent damages to your mainboard.

Press the CPU down firmly into the socket and close the lever. As the CPU is likely to
move while the lever is being closed, always close the lever with your fingers pressing
tightly on top of the CPU to make sure the CPU is properly and completely embedded into

the socket.

Installing AMD Athlon64 CPU Cooler Set

When you are installing the CPU, make sure the CPU has a heat sink and a cooling fan attached
on the top to prevent overheating. If you do not have the heat sink and cooling fan, contact your
dealer to purchase and install them before turning on the computer.

1.

2.

Detach the shield of the backplate’s paster.

Turn over the mainboard, and install the backplate to the proper position.

Turn over the mainboard again and place the mainboard on the flat surface. Locate the
two screw holes of the mainboard.

Align the retention mechanism and the backplate. Fix the retention mechanism and the
backplate with two screws.

Position the cooling set onto the retention mechanism. Hook one end of the clip to hook

first.



6. Press down the other end of the clip to fasten the cooling set on the top of the retention

mechanism.
7. Locate the Fix Lever, Safety Hook and the Fixed Bolt. Lift up the intensive fixed lever.
8. Fasten down the lever.
9. Make sure the safety hook completely clasps the fixed bolt of the retention mechanism.

MSI Reminds You...

While disconnecting the Safety Hook from the fixed bolt, it is necessary to keep an eye on your
fingers, because once the Safety Hook is disconnected from the fixed bolt, the fixed lever will
spring back instantly.

Memory

The mainboard provides two 184-pin unbuffered DDR266/DDR333/DDR400 DDR SDRAM

sockets, and supports the memory size up to 2GB. To operate properly, at least one DIMM

module must be installed. (For the updated supporting memory modules, please Vvisit

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php )

Install at least one DIMM module on the slots. Memory modules can be installed on the slots in

any order. You can install either single- or double-sided modules to meet your own needs.

Installing DDR Modules

1. The DDR DIMM has only one notch on the center of module. The module will only fit in the
right orientation.

2. Insert the DIMM memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the
golden finger on the memory module is deeply inserted in the socket.

3. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close.

! !
S o T

Volt Notch



http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php

Power Supply
The mainboard supports AT X power supply for the power system. Before inserting the power
supply connector, always make sure that all components are installed properly to ensure that no

damage will be caused. A 300W or above power supply is suggested.

ATX 20-Pin Power Connector: JWR1

10 20
+12V —iz +5V
This connector allows you to connect to an ATX power supply. To PWE:?VOS: I :7*:\‘/’
connect to the ATX power supply, make sure the plug of the power o :%{]: o
oD —f [ 4H—onD
supply is inserted in the proper orientation and the pins are aligned. 8V —— - [ J——Ps-ons
GND ——— ——— GND
. . +33v — 0 | 4 .12v
Then push down the power supply firmly into the connector. v — [ +3.3V
FET!
ATX 12V Power Connector: JPW1
2 1
This 12V power connector is used to provide power to the CPU. eND :@:GND
12v 12v
4
Floppy Disk Drive Connector: FDD1
The mainboard provides a standard floppy disk drive connector k ‘
that supports 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88M floppy disk  |o———g "=

types.

CD-In Connector: JCD1

The connector is for CD-ROM audio connector. R 4@7 L

GND
Fan Power Connectors: C_FAN1/S FAN1/S FAN2/NB_FAN1

The C_FAN1 (processor fan), S_FAN1/S_FAN2 (system fan) and NB_FAN1 =1 GND

o—1— +12V
(north bridge fan) support system cooling fan with +12V. They support =—T—NC

three-pin head connector. When connecting the wire to the connectors, always take note that the
red wire is the positive and should be connected to the +12V, the black wire is Ground and
should be connected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board,
you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage of the CPU fan

control.



MSI Reminds You...

1. Always consult the vendors for proper CPU cooling fan.
2. C_FANL1 supports the fan control. You can install the PC Alert utility that will automatically
control the CPU fan speed according to the actual CPU temperature.

IDE Connectors: IDE1/IDE2

)

a

The mainboard has a 32-bit Enhanced PCI IDE and Ultra DMA 66/100/133 controller

that provides PIO mode 0~4, Bus Master, and Ultra DMA 66/100/133 function. You can

cococoooooao

connect up to four hard disk drives, CD-ROM, 120MB Floppy and other devices. 1
The first hard drive should always be connected to IDE1. IDE1 can connect a Master

and a Slave drive. You must configure second hard drive to Slave mode by setting the

UooocoDoDooDoDOoOOOOOOOOaO

Cooooooooao

jumper accordingly. IDE2 can also connect a Master and a Slave drive.

MSI Reminds You...

If you install two hard disks on cable, you must configure the second drive to Slave mode by
setting its jumper. Refer to the hard disk documentation supplied by hard disk vendors for jumper
setting instructions.

Front Panel Connectors: JFP1/JFP2

Power Power
LED Switch Speaker
The mainboard provides two front panel connectors for

elslsllds  2EEER)
electrical connection to the front panel switches and LEDs. #

HDD Reset Power
JFP1 is compliant with Intel Front Panel I/O Connectivity Design ~ LED Switch LED
Guide. JFP1 JFP2
Front Panel Audio Connector: JAUD1

AUD_RET_R

The front panel audio connector allows you to AUD_vCC | Key

connect to the front panel audio and is (2)AUD_GND AUD_RET_L(10)
(l)AUD_MIC AUD_FPOUT_L(9)

compliant with Intel® Front Panel 1/0
AUD_MIC_BIAS | HP_ON

Connectivity Design Guide. AUD_FPOUTR

MSI Reminds You...

If you do not want to connect to the front audio header, pins 5 & 6, 9 & 10 have to be jumpered in
order to have signal output directed to the rear audio ports. Otherwise, the Line-Out connector on

the back panel will not function. EE@E@




Front USB Connector: JUSB1/JUSB2

UsSB1+

The mainboard provides two standard USB 2.0 pin headers

CC

JUSB1&JUSB2. USB2.0 technology increases data transfer Ei;&ce RSBOC(10)

Key(9)

rate up to a maximum throughput of 480Mbps, which is 40 USEO
+

times faster than USB 1.1, and is ideal for connecting high-speed USB interface peripherals such

as USB HDD, digital cameras, MP3 players, printers, modems and the like.

MSI Reminds You...

Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly, or it may cause some damage.

Serial ATA HDD Connectors: SATA1/SATA2

. . . . . 1 7
The mainboard provides dual high-speed Serial ATA interface ports. The ports _
ooooooog I
support 1% generation Serial ATA data rates of 150 MB/s and are fully compliant SATAL
1 7
with Serial ATA 1.0 specifications. Each Serial ATA connector can connect to 1 _
ooooooog I

hard disk drive. SATA2

Serial Port Connector: JCOML1 (optional)

RTS SOUT
The mainboard provides one serial port header for you to connect GND
[9]RI DCD[1]
secondary serial devices. SIN[2]
DSR
cTs DTR

IrDA Infrared Module Header: JIR1

The connector allows you to connect to IrDA Infrared module. You must  srtx YCC5 N1
configure the setting through the BIOS setup to use the IR function.

[6IRRX gp NCI2]
JIR1 is compliant with Intel?Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

Chassis Intrusion Switch Connector: JCASE1
This connector is connected to 2-pin connector chassis switch. If the Chassis is 2 GND

1l8) CINTRU
open, the switch will be short. The system will record this status. To clear the

warning, you must enter the BIOS setting and clear the status.




Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM on board that has a power supply g H g m g
@1 !J 1 (@) 1

from external battery to keep the data of system configuration.
Keep Data Clear Data

With the CMOS RAM, the system can automatically boot OS
every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, use the JBAT1 (Clear

CMOS Jumper) to clear data. Follow the instructions below to clear the data:

MSI Reminds You...

You can clear CMOS by shorting 2-3 pin while the system is off. Then return to 1-2 pin position.
Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the mainboard.

AGP (Accelerated Graphics Port) Slot

The AGP SIOt a”OWS you to Insert the AGP EII]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I:II]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]EI’_‘
gl’aphics card. AGP is an interface CJ00100000010000001000010000000000C3000100000000000100]]

specification designed for the throughput demands of 3D graphics. It introduces a 66MHz, 32-bit

channel for the graphics controller to directly access main memory.

PCI (Peripheral Component Interconnect) Slots

The PCI SIOts a”oW you to Insert the expan5|on cards ‘DI]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]IlI]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]DI]I]I]I]I]I]I]I]I] ‘
‘gﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂIH]ﬂﬂﬂﬂl:ll]ﬂﬂﬂﬂl:ll:ll:lﬂHHH‘H‘HHDHHDDDH“

to meet your needs. When adding or removing
expansion cards, make sure that you unplug the power supply first. Meanwhile, read the
documentation for the expansion card to make any necessary hardware or software settings for

the expansion card, such as jumpers, switches or BIOS configuration.

PCI Interrupt Request Routing
The IRQ, abbreviation of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware lines over

which devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI IRQ pins are typically

connected to the PCI bus INT A# ~ INT D# pins as follows:

Orderl Order2 Order3 Order4
PCI Slot 1 INT A# INT B# INT C# INT D#
PCI Slot 2 INT B# INT C# INT D# INT A#
PCI Slot 3 INT C# INT D# INT A# INT B#
PCI Slot 4 INT D# INT A# INT B# INT C#
PCI Slot 5 INT B# INT C# INT D# INT A#
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BIOS Setup

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the
message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL to enter SETUP
If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the
system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system
by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Main Page

Phoenix - AwardBI0DS CHMOS Setup Utility

Standard CHOS Features r H/Y Honitor

fidvanced BIDS Features ¢ Cell Henu

fidvanced Chipset Features Load Optimized Defaults
Integrated Peripherals BIDS Setting Password

Power Management Setup Save & Exit Setup

PnP/PCI Configurations Exit Without Saving

Quit F% = Henu in BIODS
Save & Exit

Time, Date, Hard Disk Type

Standard CMOS Features

Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.
Advanced BIOS Features

Use this menu to setup the items of Award special enhanced features.
Advanced Chipset Features

Use this menu to change the values in the chipset registers and optimize your system
performance.

Integrated Peripherals

Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.

Power Management Setup

Use this menu to specify your settings for power management.

PNP/PCI Configurations

This entry appears if your system supports PnP/PCI.

H/W Monitor

This entry shows the status of your CPU, fan, warning for overall system status.

11



Cell Menu

Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control.
Load Optimized Defaults

Use this menu to load factory default settings into the BIOS for stable system performance
operations.

BIOS Setting Password

Use this menu to set BIOS setting Password.

Save & Exit Setup

Save changes to CMOS and exit setup.

Exit Without Saving

Abandon all changes and exit setup.

12



Cell Menu

Phoenix - AwardBIDS CHOS Setup Utilitey

Cell Henu

ngh Perfurmance Hode [Manual] Henu Level 3
figgressive timing [Disabled]
Dynamic Owverclocking [Disabled]
Spread Spectrum [Enabled]

HT Frequency [tx]

Cool’ n"Quiet [Disabled]
fAdjust CPU Ratio [Start“p]
Adjust CPU F5B Frequency [2 0]

fAdjust AGP Frequency [66]

fAdjust CFO VID [Startlp]
CPU Uoltage [By CPU UID]
Memory Uoltage [abTO]

RGP Uoltage [1.50 U]

tl++:Hove Enter:Select +/-FPUSPD:Value Fi0:5ave ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F7: Optimized Defaults

Current CPU/DDR Clock

It shows the current clock of CPU/ DDR. Read-only.

High Performance Mode

This field allows you to select the DDR timing setting. Setting to [Optimized] enables Adjust DDR
Memory Frequency automatically to be determined by SPD. Selecting [Manual] allows users to
configure these fields manually. Setting options: [Optimized], [Manual].

Aggressive timing

This item allows you to enable or disable the memory clock. When [Enabled] is selected, the
timing delay of memory will be shorten to increase the performance. Setting options: [Enabled],
[Disabled].

Dynamic OverClocking

Dynamic Overclocking Technology is the automatic overclocking function, included in the ms™
newly developed CoreCellTM Technology. It is designed to detect the load balance of CPU while
running programs, and to adjust the best CPU frequency automatically. When the motherboard
detects CPU is running programs, it will speed up CPU automatically to make the program run
smoothly and faster. When the CPU is temporarily suspending or staying in the low load balance,
it will restore the default settings instead. Usually the Dynamic Overclocking Technology will be
powered only when users' PC need to run huge amount of data like 3D games or the video
process, and the CPU frequency need to be boosted up to enhance the overall performance.
Setting options:

[Disabled] Disable Dynamic Overclocking.

[Private] 1st level of overclocking, increasing the CPU frequency by 1%.

[Sergeant] 2nd level of overclocking, increasing the CPU frequency by 3%.

[Captain] 3rd level of overclocking, also the default value of "Load High Performance

Defaults", increasing the CPU frequency by 5%.
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[Colonel] 4th level of overclocking, increasing the CPU frequency by 7%.
[General] 5th level of overclocking, increasing the CPU frequency by 10%.
[Commander] 6th level of overclocking, increasing the CPU frequency by 15%.

MSI Reminds You...

Even though the Dynamic Overclocking Technology is more stable than manual overclocking,
basically, it is still risky. We suggest user to make sure that your CPU can afford to overclocking
regularly first. If you find the PC appears to be unstable or reboot incidentally, it's better to disable
the Dynamic Overclocking or to lower the level of overclocking options. By the way, if you need to
conduct overclocking manually, you also need to disable the Dynamic OverClocking first.

Spread Spectrum

When the motherboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses
creates EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function reduces the EMI
generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced to flatter curves.
If you do not have any EMI problem, leave the setting at Disabled for optimal system stability and
performance. But if you are plagued by EMI, set to Enabled for EMI reduction. Remember to
disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce a
temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.

HT Frequency

This setting specifies the maximum operating frequency of the link transmitter clock. Setting
options: [1x], [2x], [3X], [4X], [5X].

Cool’n’Quiet

It provides a CPU temperature detecting function to prevent your CPU’s from overheading due to
the heavy working loading.

Adjust CPU Ratio

This item lets you adjust the CPU ratio. Setting to [Startup] enables the CPU running at the
fastest speed which is detected by system. Setting options are: [Startup], [x4]~[x25].

Adjust CPU FSB Frequency

This item allows you to select the CPU Front Side Bus clock frequency (in MHz). Select the
number between [200]~[300] for needed frequency.

Adjust AGP Frequency

This item allows you to select the AGP frequency (in MHz). Select the number between
[66]~[100] for needed frequency.

CPU Voltage

This feature allows you to trim the voltage of CPU.

Memory Voltage

Adjusting the DDR voltage can increase the DDR speed. Any changes made to this setting may
cause a stability issue, so changing the DDR voltage for long-term purpose is NOT
recommended.

AGP Voltage

AGP voltage is adjustable in the field, allowing you to increase the performance of your AGP
display card when overclocking, but the stability may be affected.
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Einleitung

Danke, dass Sie das K8N Neo V2.0 Series (MS-7030 V2.X) ATX Mainboard gewahlt haben. Das
K8N Neo V2.0 Series basiert auf der nVIDIA® nForce3 250 Ein- Chip- Lésung und erméglicht so
ein optimales und effizientes System. Entworfen, um die fortschrittlichen AMD® K8 Athlon64
Prozessoren im 754 Pin Package aufzunehmen, stellt das K8N Neo V2.0 Series die ideale
Lésung zum Aufbau eines professionellen Hochleistungsdesktopsystems dar.

Oben: Maus W SFAN - S FAN
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T
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&
I N
USB Porls R
‘ g
B &
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O:Line-In H
M: Line-Qut A l:l 62 134908 H
U: Mikro
[ezzzee=T]| SATA
[CEz===n]] saTA
AGP1 ce
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Chip dm TT
i
PCI1
U0 §000 0000 1000010000008 10011000000000T0I001I00
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JCASE  \Winbon
83627TH pai2
T T |
[OTTTTOeq 00T T TR0TTE0TTE0T 0T TI00T 000007 TI0TT10 |
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A\:mnnnnnnnnnnlnnnnnnnnnnnnlnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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FERER JusB1 Juss2 JFPL JFP2
JAUD Jcom JIRL
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Spezifikationen
CPU
1 Unterstitzt 64-bit AMD® K8 Athlon64 Prozessoren (Sockel 754)
1 Unterstitzt CPUs bis zu 3400+
(Bitte besuchen Sie
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php um die
neuesten Informationen zu unterstiitzten Prozessoren zu erhalten)
Chipsatz
1 nVIDIA nForce3 250
- Unterstutzt K8 Athlon64/Sempron Prozessoren fir den Sockel 754.
- HyperTransport unterstiitzt Geschwindigkeiten bis hin zu 800 MHz.
- Unterstutzt Einkanal Speicher, DDR 400/333/266 ohne ECC Unterstutzung.
- Unterstutzt externen AGP 4X/8X.
- Integrierte Serial ATA Schnittstelle: SATA RAID Kontroller und 2 Kanal ATA 133/100/66
Master Mode IDE Kontroller.
Hauptspeicher
1 Unterstutzt 2 Sockel fur 184-pin DDR DIMM Module.
1 Unterstutzt den Speicherausbau auf bis zu 2GB ohne ECC.
1 Unterstutzt DDR 400/333/266.
(Den letzten Stand bezlglich der unterstitzten Speichermodule finden Sie unter
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/ pro_mbd_trp_list.php.)
Schnittstellen
1 Eine 1,5V 4X/8X AGP (Accelerated Graphics Port) Schnittstelle.
1 Funf 32-Bit PCI Bus Steckplatze (3,3V/5V PCI Bus unterstitzt).
On-Board IDE
1 Ein im nVIDIA nForce3 250 Chipsatz integrierter IDE Kontroller bietet fur den Festplatten-
und CD-ROM-Zugriff P10, Bus Mastering und Betrieb mit Ultra DMA 133/100/66
1 Bis zu 4 IDE Geréte anschlieRbar
1 Integrierter SATA
- Ubertragungsraten von bis zu 150MB/s
- Untersttzt bis zu 2 Anschliisse
Peripherieanschliisse onboard
1 hierzu gehdren:
- 1 Anschluss fir ein Diskettenlaufwerk mit 360 KB, 720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB
oder 2,88 MB.
- 2 Serielle Schnittstellen (1 hintere/ 1 vordere)
- 1 Parallele Schnittstelle, die die Betriebsmodi SPP/EPP/ECP unterstltzt
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- 3 Audio Buchsen
- 8 USB Anschlusse (4 hintere/ 4 vordere)
- 1 RJ-45 LAN Buchse
- 1IrDAAnschluss als Stiftleiste auf dem Board ausgefihrt
Audio
1 6 Kanal Software Audio Codec Realtek ALC655.
- Erfullt die Anforderungen der Spezifikationen gemal AC97 V2.3
- Genlgt den Audio- Leistungsanforderungen nach PC2001.
LAN
1 Realtek® 8100C oder 8110SB (Optional)
- Integrierter Fast Ethernet MAC und PHY in einem Chip.
- Unterstitzt Betrieb mit 10Mb/s / 100Mb/s, der 8110SB unterstiitzt zusatzlich 1000Mb/s.
- Erfillt die Anforderungen gemaf dem Standard PCI V2.2
- Unterstutzt ACPI Stromsparfunktionalitat.
BIOS
1 Das Mainboard- BIOS verfugt Gber “Plug & Play’- Funktionalitat, mit der angeschlossene
Peripheriegeréte und Erweiterungskarten automatisch erkannt werden.
1 Das Mainboard stellt ein Desktop - Management - Interface (DMI) zur Verfligung, welches
automatisch die Spezifikationen lhres Mainboards aufzeichnet.
NV RAID (Software)
1 Unterstitzt 2 SATA150 und 4 ATA 133 Laufwerk
- bietet RAID 0, 1, 0+1 oder JBOD Unterstltzung
- gestattet den Systemstart aus dem RAID-Array
- bietet “CrossController RAID” (gemischtes Raid Array aus SATA und normalen ATA
Laufwerken)
- Wiederherstellung im laufenden Betrieb
- Zuweisung eines Reservelaufwerkes
1 Unterstutzt Windows 2000 und spéatere Versionen
Abmessungen
1 ATX Form Faktor: 220mm x 305mm.
Montage

1 6 Montagebohrungen.
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Hinteres Anschlusspaneel

Das hintere Paneel verfugt Gber folgende Anschlisse:

Parallel Port LAN
(=] = @ Line In
O X X Xxxxx
(.Illl.....ll) m
USB Ports
[ ] @ Line Out

=== | |=—

‘ 4 ‘ Q @ Mic In

[ ]

Tastatur COM Port USB Ports

Hardware Setup

Dieses Kapitel informiert Sie dartber, wie Sie die CPU, Speichermodule und Erweiterungskarten
einbauen, des weiteren daruber, wie die Steckbricken auf dem Mainboard gesetzt werden.
Zudem bietet es Hinweise darauf, wie Sie Peripheriegerate anschliefen, wie z.B. Maus, Tastatur,
usw. Handhaben Sie die Komponenten wahrend des Einbaus vorsichtig und halten Sie sich an
die vorgegebene Vorgehensweise beim Einbau.

Hauptprozessor: CPU

Das Mainboard unterstiitzt AMD® Athlon 64 Prozessoren, es verwendet hierzu einen CPU
Sockel mit der Bezeichnung Sockel 754 zum leichten Einbau. Achten Sie beim Einbau bitte
darauf, dass die CPU immer mit einem Kiihler mit Liifter versehen sein muss, um Uberhitzung zu
vermeiden. Verfugen Sie Uber keinen Kihler mit LUfter, setzen Sie sich bitte mit lnrem Handler in
Verbindung, um einen solchen zu erwerben und danach zu installieren, bevor Sie Ihren
Computer anschalten.

(Um die neuesten Informationen zu unterstutzten Prozessoren zu erhalten, besuchen Sie bitte
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.ph

Beispiel zur Ermittlung des Kerntaktes

Wenn externer CPU-Takt = 200 MHz
Kern-/Systemtaktmultiplikator = 12
dann ist Kerntakt = externer CPU-Takt x Kern/Sytemtaktmultiplikator
= 200MHz x 12
= 2,4 GHz
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Tabelle unterstiitzte Speichergeschwindigkeit/CPU FSB

Speicher
DDR 266 DDR 333 DDR 400
FSB

800 MHz OK OK OK

Vorgehensweise beim Einbau der CPU mit dem Sockel 754

1. Bitte schalten Sie das System aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die CPU
einbauen.
2. Ziehen Sie den Hebel leicht seitlich vom Sockel weg, heben Sie ihn danach bis zu einem

Winkel von ca. 90° an.

3. Machen Sie den goldenen Pfeil auf der CPU ausfindig. Die CPU passt nur in der
korrekten Ausrichtung. Senken Sie die CPU in den Sockel.

4. Ist die CPU korrekt installiert, sollten die Pins an der Unterseite vollstandig versenkt und
nicht mehr sichtbar sein. Beachten Sie bitte, dass jede Abweichung von der richtigen
Vorgehensweise beim Einbau Ihr Mainboard dauerhaft beschadigen kann.

5. Driicken Sie die CPU fest in den Sockel und driicken Sie den Hebel wieder nach unten bis
in seine Ursprungsstellung. Da die CPU wahrend des SchlieRens des Hebels dazu neigt,
sich zu bewegen, sichern Sie diese bitte wahrend des Vorgangs durch permanenten
Fingerdruck von oben, um sicherzustellen, dass die CPU richtig und vollstandig im Sockel

sitzt.

Installation des AMD Athlon64 CPU Kiihlers

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen Kuhler mit
Lifter anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie tiber keinen Kiihler mit Liifter,
setzen Sie sich bitte mit Ihrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu erwerben und
danach zu installieren, bevor Sie lhren Computer anschalten.

1. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebstoffschicht der Ruckplatte ab.

2. Drehen Sie das Mainboard um und bringen Sie die Rickplatte an der geeigneten Stelle
an.
3. Drehen Sie das Mainboard wieder auf die Vorderseite und legen Sie es auf einer ebenen

Flache ab. Machen Sie die beiden Schraubenlécher auf dem Mainboard ausfindig.
4. Richten Sie den Rickhaltemechanismus und die Ruckplatte auf einander aus. Befestigen
Sie den Ruckhaltemechanismus und die Ruckplatte mit zwei Schrauben gegeneinander.
5. Setzen Sie das Kuhlerset auf den Riickhaltemechanismus. Haken Sie zuerst ein Ende

des Haltebugels ein.
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6. Drucken Sie dann das andere Ende des Blgels herunter, um das Kihlerset auf dem
Ruckhaltemechanismus zu befestigen.

7. Machen Sie den Sicherungshebel, den Sicherungshaken und den Sicherungsbolzen
ausfindig. Heben Sie den Sicherungshebel an.

8. Drucken Sie den Sicherungshebel herab.

9. Stellen Sie sicher, dass der Sicherungshaken den Sicherungsbolzen des Ruckhalte-

mechanismus vollstandig umfasst.

MSI weist darauf hin...

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Sie den Sicherungshaken vom Sicherungsbolzen trennen.
Sobald der Sicherungshaken gelést wird, schnellt der Sicherungshaken sofort zurdick.

Speicher

Das Mainboard verfligt Uber zwei Sockel fur ungepufferte 184-Pin DDR266/DDR333/DDR400

DDR SDRAM DIMMs und unterstitzt den Speicherausbau auf bis zu 2 GB. Um einen

ordnungsgemafen Betrieb zu ermdglichen, muss mindestens ein DIMM- Speichermodul

eingesetzt sein.

(Um den letzten Stand bezuglich der unterstutzten Speichermodule zu erhalten, besuchen Sie

bitte http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php)

Setzen Sie mindestens ein Speichermodul in einem Stecksockel ein. Die Module kénnen in

beliebiger Reihenfolge eingesetzt werden. GemaR lhren Anforderungen kénnen Sie entweder

einseitige oder doppelseitige Module verwenden.

Vorgehensweise beim Einbau von DDR Modulen

1. DDR DIMMs haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie passen nur in einer
Richtung in den Sockel.

2. Setzen Sie den DIMM- Speicherbaustein senkrecht in den DIMM- Sockel, dann drticken
Sie ihn hinein, bis die goldenen Kontakte tief im Sockel sitzen.

3. Die Plastikklammern an den Seiten des DIMM- Sockels schlieRen sich automatisch.

I MMMU%:

Volt Notch
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Stromversorgung
Das Mainboard unterstutzt zur Stromversorgung ATX Netzteile. Bevor Sie den Netzteilstecker
einstecken, stellen Sie stets sicher, dass alle Komponenten ordnungsgeman eingebaut sind, um

Schaden auszuschlieRen. Es wird ein Netzteil mit 300W oder mehr empfohlen.

ATX 20- Pin Stromanschluss: JWR1

10 20
Hier konnen Sie ein ATX Netzteil anschlieRen. Wenn Sie die 2y ——f | +5V
5VSB —— — +5V
Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der PWROK —— - [ J—— -5V
GND ——— -—— GND
korrekten Ausrichtung eingesteckt wird und die Pins ausgerichtet +5v 7fTTGND
. . . . . GND — [ 44— GND
sind. Drucken Sie dann den Netzteilstecker fest in den v — T ps-ong
GND —F | J—— &N
Steckersockel. 133V a— 12v
+33v — 1 [ 1 +3.3V
1 ou

ATX 12V Stromanschluss: JPW1

Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit GND :@:em
Strom zu versorgen.

Anschluss des Diskettenlaufwerks: FDD1

Das Mainboard verfligt Uber einen Standardanschluss far
Diskettenlaufwerke mit 360 KB, 720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB oder kﬂ P pepopoepeeneene
2,88 MB Kapazitat.

CD- Eingang: JCD1

The connector is for CD-ROM audio connector. Hier kann das R 4@7 L

Audiokabel des CD-ROM Laufwerkes angeschlossen werden. GND

Fan Power Connectors: C_FAN1/S FAN1/S FAN2/NB_FAN1

Die Anschlisse C_FANL1 (Prozessorlifter S_FAN1/S_FAN2 (Systemlufter) =1 GND

und NB_FAN1 (Northbridgelufter) unterstiitzen aktive Systemlufter mit + 12V ;':: :‘%:ZV

und dreipoligem Stecker. Wenn Sie den Stecker mit dem Anschluss

verbinden, sollten Sie immer darauf achten, dass der rote Draht der positive Pol ist und mit +12V
verbunden werden sollte, der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden
werden. Ist lhr Mainboard mit einem Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware und
Steuerung der Lufter versehen, dann brauchen Sie einen speziellen Lifter mit Tacho, um diese

Funktion zu nutzen.
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MSI weist darauf hin...

1. Bitten Sie stets Ihren Handler bei der Auswahl des geeigneten CPU Kiihlers um Hilfe.

2. C_FAN1 unterstiitzt aktive Lifterkontrolle. Sie kénnen das Utility PC Alert installieren, welches
automatisch die Geschwindigkeit des CPU Lifters in Abhéngigkeit von der CPU Temperatur
steuert.

IDE Festplattenanschliisse: IDE1/IDE2

Das Mainboard besitzt einen 32-bit Enhanced PCI IDE und Ultra DMA 66/100/133
Kontroller, der die PIO Modi O- 4 bereitstellt, Bus Mastering beherrscht und Ultra DMA
66/100/133 Funktionalitat bietet. Es kdnnen bis zu vier Festplatten, CD-ROM-, 120MB

Disketten-Laufwerke und andere Gerate angeschlossen werden.

a

cococoooooao

Die erste Festplatte sollte immer an IDE1 angeschlossen werden. IDE1 kann ein

Master- und ein Slave- Laufwerk verwalten. Das zweite Laufwerk muss durch das

UooocoDoDooDoDOoOOOOOOOOaO

Cooooooooao

entsprechende Setzen einer Steckbriicke als Slave eingestellt werden. An IDE2 kann

ebenfalls ein Master- und ein Slave- Laufwerk angeschlossen werden.

MSI weist darauf hin...

Verbinden Sie zwei Laufwerke dber ein Kabel, missen Sie das zweite Laufwerk im Slave-
Modus konfigurieren, indem Sie entsprechend den Jumper setzen. Entnehmen Sie bitte die
Anweisungen zum Setzen des Jumpers der Dokumentation der Festplatte, die der Festplatten-
hersteller zur Verfiigung stellt.

Frontpaneel Anschliisse: JFP1/JFP2

i . . . - - System System
Das Mainboard verfugt Uber zwei Anschlisse fir das UED  Sthalter Lautsprecher

Frontpaneel, diese dienen zum Anschluss der Schalter und HT‘]E-EE 28
LEDs des Frontpaneels. JFP1 erflllt die Anforderungen des BREFSE 9 e

“Intel® Front Panel /O Connectivity Design Guide®. E;ﬁ;n e Sysem
TUFPL JFP2

Audioanschluss des Frontpaneels: JAUD1

Der Audio Vorderanschluss ermdglicht den AUD_RET_R

Anschluss von Audioein- und -ausgangen eines AUD_VCC | Key

Frontpaneels. Der Anschluss entspricht den ((Zl))AAUUDD—_GM’\:g 288 R 1&)9)

Richtlinien des “Intel® Front Panel 1/O
AUD_MIC_BIAS | HP_ON

Connectivity Design Guide”. AUD_FPOUT_R
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MSI weist darauf hin...

Wenn Sie die vorderen Audioanschlisse nicht verwenden, méissen die Pins 5 & 6 und 9 & 10 mit
sog. ,Jumpern*“ gebriickt werden, um die Signalausgabe auf die hinteren Audioanschlisse
umzuleiten. Andernfalls ist der Line —Out Ausgang im hinteren Anschlussfeld ohne Funktion.

HBE18IH

USB Vorderanschluss: JUSB1/JUSB2

Das Mainboard verfugt Uber zwei Standard- USB- 2.0- An-

schlusse in Form der Stift- Blécke JUSB1 und JUSB2. Die (2)vcc
(1)vce

USB1+

USB(gg:(lO)
Key
USB 2.0 Technologie erhéht den Datendurchsatz auf

maximal 480Mbps, 40 mal schneller als USB 1.1, und ist USBO+
bestens geeignet, Hoch- geschwindigkeits- USB- Peripheriegerate anzuschlieBen, wie z.B. USB

Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Drucker, Modems und &hnliches.

MSI weist darauf hin...

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdleitung)
bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schdaden kommen.

Serial ATA Festplatten Anschliisse: SATA1/SATA2

Das Mainboard stellt zwei Hochgeschwindigkeits- Serial ATA Schnittstellen zur !

Verfigung. Jede unterstitzt Serial ATA der 1sten Generation mit einem SATAL

Datendurchsatz von 150 MB/s und erfillt vollstandig die Serial ATA 1.0 1 .
Spezifikationen. An jedem Serial ATA Anschluss kann eine Festplatte |[ geeeecer ||

angeschlossen werden. SATA2
Serieller Anschluss: JCOM1 (optional) RIS T
Das Mainboard bietet eine Serielle Schnittstelle als Stiftleiste [9]RI gﬁ\‘D[z[}]
ausgefihrt, die zum Anschlufd sekundarer Serieller Gerate dient. bSR

cTs DTR

IrDA Infrarotmodul Stiftleiste: JIR1

Hier kann ein IrDA Infrarotmodul angeschlossen werden. Um die IR (5r7x VCC5 ncpq)
Funktion verwenden zu kénnen, muss diese im BIOS aktiviert werden.

JIR1 entspricht den Richtlinien des “Intel® Front Panel I/O Connectivity [6]IRRX g\p NCI2]

Design Guide”.
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Gehausekontaktschalter: JCASE1

Dieser Anschluss wird mit einem 2-poligen Gehausekontaktschalter verbunden. 2 GND

1l8) CINTRU
Bei gedffnetem Gehause wird der Schalter geschlossen, das System zeichnet
diesen Status auf. Um die resultierende Warnmeldung zu léschen, missen Sie das BIOS

aufrufen und den Status zurticksetzen.

Steckbriicke zur CMOS-Léschung: JBAT1

i i i 3 3 M3
Auf dem Mainboard gibt es einen sogenannten CMOS 2 5 ‘! 5
Speicher (RAM), der lber eine Batterie gespeist wird und die ()1 U1 (=)
Daten der Systemkonfiguration enthalt. Er erméglicht es dem e aen

Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch
hochzufahren. Wollen Sie die Systemkonfiguration Idschen, verwenden Sie hierfir JBAT1 (Clear
CMOS Jumper - Steckbrucke zur CMOS Léschung). Halten Sie sich an die Anweisungen unten,

um die Daten zu léschen:

MSI weist darauf hin...

Sie kénnen den CMOS léschen, indem Sie die Pins 2-3 verbinden, wéhrend das System
ausgeschaltet ist. Kehren Sie danach zur Pinposition 1-2 zuriick. Léschen Sie den CMOS nicht,
solange das System angeschaltet ist, dies wiirde das Mainboard beschédigen.

AGP (Accelerated Graphics Port) Slot

Der AGP Steckplatz gestattet lhnen den
Duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu:luuuuuuuuuuuuuuuum:H

Einsatz von AGP Grafikkarten. AGP ist &F\junnnnnuunnnuununnununnnnunnnnunn\:mnunnnunnnnnnnnnn\j‘@Eﬂ

eine Schnittstellenspezifikation, die gemaf den

Anforderungen von 3D Grafiken an den Datendurchsatz entwickelt wurde. Mit ihr hat die direkte
Anbindung des Grafikkontrollers an den Hauptspeicher mit 66MHz getakteten 32-Bit Kanal

Einzug gehalten.

PCI (Peripheral Component Interconnect) Slots

Die PCI Steckplatze ermdéglichen lhnen den Einsatz
‘DI]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]IlI]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]DI]I]I]I]I]I]I]I]I] ‘
L 1)L 1L

von PCI- Karten um das System lhren [OUTTUTTTIT 0T 0000000000000000000000000J000000000 |

Anforderungen anzupassen. Stellen Sie vor dem Einsetzen oder Entnehmen von Karten sicher,
dass Sie den Netzstecker gezogen haben. Studieren Sie bitte die Anleitung zur
Erweiterungskarte, um jede notwendige Hard - oder Softwareeinstellung fur die

Erweiterungskarte vorzunehmen, sei es an Steckbriicken (“*Jumpern”), Schaltern oder im BIOS.
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PCI Interrupt Request Routing

Die IRQs (Interrupt Request Lines) sind Hardwareverbindungen, tber die Gerate
Interruptsignale an den Prozessor senden kénnen. Die PCI IRQ Pins sind typischer Weise in der
folgenden Art mit den PCI Bus Pins INT A# ~ INT D# verbunden:

Reihenfolge 1 Reihenfolge 2 Reihenfolge 3 Reihenfolge 4
PCI Slot 1 INT A# INT B# INT C# INT D#
PCI Slot 2 INT B# INT C# INT D# INT A#
PCI Slot 3 INT C# INT D# INT A# INT B#
PCI Slot 4 INT D# INT A# INT B# INT C#
PCI Slot 5 INT B# INT C# INT D# INT A#
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BIOS Setup

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test — Selbstuber-
prifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint, dricken Sie die Taste
<Entf>(<Del>), um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter SETUP
Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren, und Sie méchten immer noch ins Setup,
starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder ANSCHALTEN, oder die
“RESET”-Taste am Gehause betéatigen. Sie kénnen das System auferdem neu starten, indem
Sie gleichzeitig die Tasten <Strg><Alt> und <Entf> dricken (bei manchen Tastaturen

<Ctrl>,<Alt> und <Del>).

Hauptmenii

Phoenix - AwardBI0DS CHMOS Setup Utility

Standard CHOS Features » /W Monitor
fidvanced BIDS Features + Cell Henu
fidvanced Chipset Features Load Optimized Defaults

Integrated Peripherals BIDS Setting Password

Power Management Setup Save & Exit Setup

PnP/PCI Configurations Exit Without Saving

Quit F% = Henu in BIODS Tl 4+ : Select Item
Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Standard CMOS Features
In diesem Menu kénnen Sie die Basiskonfiguration Ihres Systems anpassen, so z.B. Uhrzetit,

Datum usw.

Advanced BIOS Features

Verwenden Sie diesen Menupunkt, um Award -eigne weitergehende Einstellungen an Ihrem
System vorzunehmen.

Advanced Chipset Features

Verwenden Sie dieses Menu, um die Werte in den Chipsatzregistern zu andern und die

Leistungsfahigkeit Ihres Systems zu optimieren.
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Integrated Peripherals
Verwenden Sie dieses Menu, um die Einstellungen fur in das Board integrierte Peripheriegerate

vorzunehmen.

Power Management Setup
Verwenden Sie dieses Menu, um die Einstellungen fur die Stromsparfunktionen vorzunehmen.

PNP/PCI Configurations
Dieser Eintrag erscheint, wenn lhr System Plug and Play- Gerate am PCI-Bus unterstutzt.

H/W Monitor
Dieser Eintrag zeigt den Status der CPU, des Lufters und allgemeine Warnungen zum
generellen Systemstatus.

Cell Menu
Hier kénnen Sie ihre Einstellungen zur Kontrolle von Frequenz und Spannung vornehmen.

Load Optimized Defaults
Hier kénnen Sie die BIOS- Werkseinstellungen fur stabile Systemleistung laden.

BIOS Setting Password
Verwenden Sie dieses Menu, um das Kennwort fir das BIOS einzugeben.

Save & Exit Setup
Abspeichern der BIOS-Anderungen im CMOS und verlassen des BIOS.

Exit Without Saving
Verlassen des BIOS” ohne Speicherung, vorgenommene Anderungen verfallen.
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Cell Menu

Phoenix - AwardBIDS CHOS Setup Utilitey

Cell Henu

ngh Perfurmance Hode [Manual] Henu Level
figgressive timing [Disabled]
Dynamic Owverclocking [Disabled]
Spread Spectrum [Enabled]

HT Frequency [tx]

Cool’ n"Quiet [Disabled]
fAdjust CPU Ratio [Start“p]
Adjust CPU F5B Frequency [2 0]

fAdjust AGP Frequency [66]

fAdjust CFO VID [Startlp]
CPU Uoltage [By CPU UID]
Memory Uoltage [abTO]

RGP Uoltage [1.50 U]

tl++:Hove Enter:Select +/-FPUSPD:Value Fi0:5ave ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F7: Optimized Defaults

Current CPU/DDR Clock
Gibt den derzeitigen Takt von CPU und DDR wieder. Nur Anzeige.

High Performance Mode

Hier kénnen die Speichertimings des DDR gewahlt werden. Die Einstellung [Optimized]
ermdglicht es, dass der Eintrag unter Adjust DDR Memory Frequency (Anpassung der Frequenz
des DDR Speichers) automatisch aus dem SPD ausgelesen wird. Die Wahl [Manual] gestattet es
dem Anwender, diese Einstellungen manuell vorzunehmen. Mégliche Einstellungen: [Optimized],

[Manual].

Aggressive timing
Gestattet den Speichertakt ein- oder auszuschalten. Lautet die Auswahl [Enabled]
(eingeschaltet), wird die Verzégerung im Speichertiming verkurzt, um eine Leistungssteigerung

zu erzielen. [Enabled] (eingeschaltet) oder [Disabled] (ausgeschaltet).

Dynamic OverClocking

Dynamic Overclocking Technology (D.O.T) ist die automatische Ubertaktungsfunktion, die in
MSITM’s neu entwickelter CoreCellTM Technologie enthalten ist. Sie dient zur Feststellung des
Auslastungsgrades der CPU, wahrend diese Programme abarbeitet, und passt die
CPU-Frequenz automatisch an. Stellt das Motherboard fest, dass die CPU Programme ausfuhrt,
beschleunigt es automatisch die CPU und erlaubt so eine flissige und schnellere Ausfihrung. Ist
die CPU ohne Last oder nur wenig ausgelastet, werden statt dessen die Voreinstellungen wieder
hergestellt. Ublicherweise kommt die Technologie der dynamischen Ubertaktung nur zum

Einsatz, wenn grofRe Datenmengen bewaltigt werden mussen, wie das bei 3D Spielen oder der
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Videoverarbeitung der Fall ist. In diesen Fallen ist es notwendig, die CPU -Frequenz zu erhdhen,
um die Gesamtleistung des Systems zu erhéhen.

Die moglichen Einstellungen sind:

[Disabled] Dynamic Overclocking ist ausgeschaltet.

[Private] Erste Ubertaktungsstufe, Steigerung der CPU Frequenz um 1%.

[Sergeant] Zweite Ubertaktungsstufe, Steigerung der CPU Frequenz um 3%.

[Captain] Dritte Ubertaktungsstufe, Steigerung der CPU Frequenz um 5%, ebenso die
Voreinstellung fur "Load High Performance Defaults".

[Colonel] Vierte Ubertaktungsstufe, Steigerung der CPU Frequenz um 7%.

[General] Fiinfte Ubertaktungsstufe, Steigerung der CPU Frequenz um 10%.

[Commander] Sechste Ubertaktungsstufe, Steigerung der CPU Frequenz um 15%.

MSI weist darauf hin...

Obgleich Dynamic Overclocking Technology stabiler ist, als manuelles Ubertakten, ist es
dennoch grundsétzlich riskant. Es ist empfehlenswert zuerst sicher zu stellen, dass lhre CPU
eine regelméBige Ubertaktung vertrégt. Sollten Sie feststellen, dass Ihr PC instabil erscheint
oder ohne erkennbaren Grund Neustarts durchfiihrt, ist es besser, die dynamische Ubertaktung
abzuschalten oder aber eine niedrigere Ubertaktungsstufe zu wéahlen. Im Ubrigen ist zu
erwéhnen, dass Sie das Dynamic Overclocking zuerst abschalten méissen, bevor Sie Ihr System
manuell dbertakten.

Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spitzen) der Pulse
Elektromagnetische Interferenzen (sog. EMI). Die Spread Spectrum Funktion reduziert die
erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das die Pulsspitzen zu flacheren Kurven
reduziert werden. Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der
Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet), um bestmdgliche Systemstabilitdt und -leistung zu
gewahrleisten. Stellen fur sie EMI ein Problem dar, wahlen Sie hier “Enabled” (aktiviert) um eine
Verringerung der EMI zu erreichen. Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn
Sie Ubertakten, da sogar eine leichte Schwankung eine vorUbergehende Taktsteigerung
erzeugen kann, die gerade ausreichen mag, um lhren ubertakteten Prozessor zum Einfrieren zu

bringen.

HT Frequency

Setzt die maximale Betriebsfrequenz des Taktgebers des Hypertransport Links fest. Mégliche
Einstellungen: [1x], [2x], [3X], [4X], [5X].

Cool’n’Quiet

Stellt eine Funktion zur Erfassung der CPU Temperatur bereit, um Ihre CPU vor Uberhitzung

durch hohe Last zu bewahren.
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Adjust CPU Ratio
Hier kénnen Sie die CPU-Taktrelation (den Taktmultiplikator) angeben. Die Einstellung [Startup]
ermdglicht es dem Prozessor, mit der schnellsten vom System ermittelten Geschwindigkeit zu

laufen. Die méglichen Einstellungen sind:[Startup], [x4] bis [x25].

Adjust CPU FSB Frequency
Gestattet es, die Taktfrequenz (in Mhz) des CPU Front Side Bus zu wahlen. Wahlen Sie die
benétigte Frequenz als Zahl zwischen [200] und [300].

Adjust AGP Frequency
Gestattet es, die Taktfrequenz (in MHz) des AGP zu wahlen. Wahlen Sie die benétigte Frequenz
als Zahl zwischen [66] und [100].

CPU Voltage
Gestattet die Anpassung der CPU Spannung.

Memory Voltage

Die Spannung des DDR anzuheben, kann diesen beschleunigen. Jede Anderung dieser Option
kann zu Stabilitatsproblemen fiihren, deswegen wird von einer langfristigen Anderung der DDR
Spannung ABGERATEN.

AGP Voltage
Hier kann die AGP Spannung angepasst werden, was es erlaubt die Leistung der AGP
Grafikkarte beim Ubertakten zu steigern. Allerdings kann die Systemstabilitdt beeintrachtigt

werden.
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Introduction

Félicitations, vous venez d’acquérir une carte mére ATX K8N Neo V2.0 Series (MS-7030 v2.X).
La K8N Neo V2.0 Series est basée sur le chipset nVIDIA® nForce3 250 offrant un systeme tres
performant. La carte fonctionne avec les processeurs AMD® K8 Athlon64 (socket 754), la K8N
Neo V2.0 Series est tres performante et offre une solution adaptée tant aux professionnels

gqu’aux particuliers.
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Spécificités
CPU

1 Supporte les processeurs 64-bit AMD® K8 Athlon64 (Socket 754)
1 Supporte les CPU jusqu’a 3400+

(Pour les derniéres mises a jours concernant les CPU, vous pouvez visiter
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.ph
Chipset
1 nVIDIA nForce3 250

- Supporte le processeur K8 Athlon64 Socket 754.

- HyperTransport supporte une vitesse maximum de 800 MHz.

- Supporte DDR 400/333/266 non ECC.

- Supporte AGP 4X/8X externe.

- Interface Serial ATA intégré : Contréleur SATA RAID et 2 ATA 133/100/66 contréleur IDE

master mode.

Mémoire Principale
1 Supporte 2 slots (184 broches) modules DDR DIMM.

1 Supporte une mémoire maximum de 2GB non ECC.

1 Supporte DDR 400/333/266.

(Pour les derniéres mises a jour de mémoire, merci de visiter

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.ph

Slots

I Unslot AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5v 4X/8X

1 Cing slots PCI bus 32-bit (supporte l'interface de bus PCI 3.3v/5v).

IDE Intégré

1 Un contréleur IDE sur le chipset nVIDIA nForce3 250 chipset procure les modes opératoires
IDE HDD/CD-ROM avec PIO, Bus Master et Ultra DMA133/100/66

1 Possibilité de connecter jusqu’a 4 matériels IDE

1 SATAintégré

- Taux de transfert de 150MB/s
- supporte jusqu’a 2 ports
Périphériques Intégrés
1 Périphériques Intégrés Inclus:
- 1 port floppy supportant 1 FDD avec 360K, 720K, 1.2M, 1.44M et 2.88Mbytes

- 2 port de série (Arriére *1/ Avant *1)
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http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php)
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- 1 port paralléle supportant les modes SPP/EPP/ECP
- 3 audio jacks
- 8 ports USB (Arriere * 4/ Avant * 4)
- 1 RJ-45 LAN Jack
- 1 port IrDA
Audio
I Codec Realtek ALC655 - 6 canaux audio.
- Compatible avec les spécificités AC97 v2.3.
- Compatible PC2001
LAN
1 Realtek® 8100C ou 8110SB (Optionnel)
- Fast Ethernet MAC et PHY intégré dans une puce.
- Supporte 10Mb/s et 100Mb/s, et 8110SB supporte également 1000Mb/s.
- Compatible avec PCI v2.2.

- Supporte 'ACPI Power Management.

BIOS

1 La carte procure un BIOS “Plug & Play” qui détecte automatiguement les cartes
d’extension ou les périphériques.

1 La carte offre une interface DMI (Desktop Management Interface) qui enregistre les

spécificités de la carte mére.
NV RAID (Logiciel)
1 Supporte 2 SATA 150 plus 4 ATA 133
- RAID 0, ou 1, o+1, JBOD supporté
- Boot depuis le RAID
- Support RAID contrdleur Cross
- Reconstruction sur le champ
- Allocation pour le disque
1 Supporte Windows 2000 et les versions suivantes
Dimension
I Format ATX: 220mm x 305mm.

Montage

1 6 trous de montage.
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Panneau Arriére

Le panneau arriére procure les connecteurs suivants:

Parallel Port LAN
(=] = @ Lineln
@ ooooooooooooo) m
09000000000 OCGS
USB Ports
[ ] @ Line Out
=== | |====
@ Mic In
=] | =]
[ ]
Keyboard COM Port USB Ports

Installation Matériel

Ce chapitre vous indique comment installer le processeur, barrettes de mémoire et cartes
d’extension. Lors de linstallation des matériels, veuillez suivre les instructions de montage pour
éviter d’endommager quoi que ce soit.

Central Processing Unit: CPU

La carte supporte les processeurs AMD® Athlon64. Elle utilise le socket 754 pour une installation
plus simple du CPU. Lorsque vous installez le CPU, assurez-vous que vous possédez bien un
ventilateur et un dissipateur pour éviter la surchauffe. Si vous ne possédez pas de ventilateur ou
de dissipateur, veuillez contacter votre revendeur avant de mettre en marche votre PC. (Pour
une mise a jour sur les CPU, veuillez visiter

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.ph

Procédure de dérivation du CPU Core

Si Horloge CPU = 200MHz

Multiplicateur 12

Alors Vitesse CPU Horloge x Multiplicateur
= 200MHz x 12
= 24 GHz

Tableau de support de vitesse de mémoire /CPU FSB

Mémoire
DDR 266 DDR 333 DDR 400
FSB

800 MHz OK OK OK
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Installation du CPU pour Socket 754

Veuillez éteindre et débrancher votre PC avant l'installation du CPU

Tirez le levier vers le haut. Assurez-vous qu'il est bien en position ouverte maximum (angle
de 90°)

Repérez la fleche dorée. Une marque triangulaire se situe dans le coin du CPU. Le CPU ne
peut étre installé que dans un seul sens. Assemblez la fleche dorée avec la marque dorée
et abaissez le CPU sur le socket (referez-vous a I'image de droite).

Si le CPU est correctement installé, les broches ne sont plus visibles. Une mauvaise
installation pourrait entrainer des dommages sur la carte mere.

Appuyez sur le CPU pendant que vous abaissez le levier. Il faut toujours exercer une
pression sur le CPU pour éviter que ce dernier ne soit pas bien fixé une fois le levier
abaissé.

Installation du ventilateur de CPU pour AMD Athlon 64

Quand vous installerez votre CPU, assurez vous que le CPU posséde un systéme de

refroidissement pour prévenir les surchauffes. Si vous ne possédez pas de systéme de

refroidissement, contactez votre revendeur pour vous en procurer un et installez le avant

d’allumer l'ordinateur.

1.
2.
3.

Détachez I'autocollant du bouclier de la plaque arriéere.

Retournez la carte mére et installez la plaque arriére dans la bonne position.

Retournez de nouveau la carte mére et placez la sur une surface plane. Localisez les deux
trous de vis de la plaque arriére.

Alignez le mécanisme d’attache et la plaque arriére.

Positionnez le systéme de refroidissement que le mécanisme d’attache. Accrochez une
extrémité de I'agrafe avant de tout fixer. Appuyez sur les autres extrémités des agrafes pour
accrocher le systeme de refroidissement sur le dessus du mécanisme d’attache.

Localisez le levier de fixation et accrochez le bien sur son encoche.

Relevez le levier de fixation.

Fixer le levier vers le bas

Assurez-vous que le crochet de sécurité soit bien attaché a son

encoche sur le mécanisme d’attache.

Attachez le cable du ventilateur du CPU au connecteur du ventilateur du CPU

sur la carte mére.

MSI Vous Rappelle...
Lorsque vous détacherez le crochet de sécurité de son encoche, il est nécessaire de garder un

ceil sur vos doigts, car une fois le crochet de sécurité détaché le levier de fixation s’ouvrira

instantanément.
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Mémoire

La carte mére posséde deux slots (184 broches) pour modules de mémoire DDR266/ DDR333 /
DDR400 DDR SDRAM, et supporte un maximum de mémoire jusqu’a 2GB. Pour fonctionner
correctement, il faut au moins installer un module de mémoire DIMM. (Pour les derniéres mises
a jours de mémoire supportées, merci de visiter
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.ph

Installer au moins un module DIMM sur les slots. L'installation des modules de mémoires n’a pas
de sens particulier. Vous pouvez installer soit des modules simples ou doubles faces selon vos
besoins.

Installation des modules DDR

1. Le DDR DIMM ne possede gu’une encoche en son centre. Ainsi il n’est possible de
monter le module que dans un seul sens.

2. Insérez le module de mémoire DIMM verticalement dans le slot. Puis
appuyez dessus

3. Le clip en plastique situé de chaque c6té du module va se fermer
automatiquement.

! !
S o T

Volt Notch

Alimentation

La carte mére supporte les alimentations ATX. Avant de brancher le connecteur d’alimentation,
Il faut toujours vous assurer que tous les composants sont bien installés afin de ne pas les

endommager. Une alimentation 300W ou supérieur est préconisée.

Connecteur d’alimentation ATX 20 broches:JWR1 axv— T

5VSB —

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX. Pource = PWROK —
GND ——

+5V
+5V

—— GND
=—— GND
—=—— GND
—— PS-ON#
—— GND
—-12V
+3.3V

NN

INAAN

=

faire assurez-vous que le connecteur est bien positionné dans le bon 8V ——
GND —

sens. Puis appuyer sur le cable. 5V —|
GND ——
+3.3V ——
+3.3V ——

(T

ell LT T

=
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Connecteur d’alimentation ATX 12V: JPW1
Le connecteur d’alimentation 12V est utilisé pour alimenter le CPU. GND:@:GND

Connecteur Floppy Disk Drive: FDD1

La carte offre un connecteur standard floppy disk drive (lecteur

de disquette) qui supporte les disques 360K, 720K, 1.2M, pp pBopoooBooBOBRD
1.44M and 2.88M floppy disk types.

Connecteur CD-In: JCD1

Le connecteur est destiné au branchement audio du CD-ROM R —@— L

GND
Connecteurs d’alimentation de ventilateur:
C_FAN1/S_FAN1/S_FAN2/NB_FAN1
C_FANL1 (ventilateur de processeur), S_FAN1/S_FAN2 (ventilateur de =—1— GND
B—— +12V
systéme) et NB_FAN1 (ventilateur north bridge) supporte le +12V. lls e ch

supportent les connecteurs trois broches. Lors de la connexion du cable, assurez-vous que le fil
rouge soit connecté au +12V et le fil noir connecté au “GND*. Si la carte mere posséde un
systéme de gestion intégré, vous devez utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si vous

voulez contréler le ventilateur du CPU

MSI Vous Rappelle...

1. Il faut toujours consulter votre revendeur au sujet du ventilateur.

2. C_FANL1 supporte le contréle de ventilateur. Vous pouvez installer I'utilitaire PC Alert qui
contrélera automatiqguement la vitesse du ventilateur de CPU selon la température du CPU.

Connecteurs IDE: IDE1/IDE2

)

a

La carte mére posséde un contréleur 32-bit Enhanced PCI IDE et Ultra DMA
66/100/133 qui procure les fonctions PIO mode 0~4, Bus Master, et Ultra DMA
66/100/133. Vous pouvez connecter jusqu’'a 4 matériels (disques durs, CD-ROM,
120MB Floppy). —

Le premier disque dur doit étre connecté sur I''DE1. L'IDE1 peut recevoir un matériel

cococoooooao

Maitre et un Esclave. Vous devez configurer le second disque en mode Esclave et ce a

UooocoDoDooDoDOoOOOOOOOOaO

Cooooooooao

I'aide du cavalier situé a I'arriere

MSI Vous Rappelle...
Sivous voulez installer deux disques durs, vous devez configurer le second en Esclave en
configurant le cavalier. Se référer a la documentation du disque dur pour les instructions.
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Connecteurs Front Panel: JFP1/JFP2 Power Power
LED Switch Speaker

La carte mére procure 2 connecteurs pour les branchements » EBEE 10 5 .
électriques (LED disque dur...). JFP1 est compatible avec le 1 H_HH‘HB 9 1 H_EE 7

Design Intel Front Panel I/O Connectivity. Egg gvilstg; Pfé'vgf
JFP1 JFP2

Connecteur Front Panel Audio: JAUD1
AUD_RET_R

Le connecteur audio JAUD1 vous permet de
AUD_VCC | Key

connecter 'audio en facade et est compatible
(2)AUD_GND

avec Intel ® Front Panel I/O Connectivity Design ~ (LAUD_MIC

AUD_RET_L(10)
AUD_FPOUT_L(9)

Guide AUD_MIC_BIAS | HP_ON
AUD_FPOUT_R

MSI Vous Rappelle...
Sivous ne voulez pas connecter l'audio en facade a l'aide des broches 5 & 6, 9 & 10 doivent étre

recouvertes par un cavalier pour envoyer le signal vers les ports audio a l’arriére. Autrement le

; c Ao . 2 10
connecteur Line-Out a l'arriére ne fonctionnera pas. 1 EE@E@ 9

Connecteur Front USB: JUSB1/JUSB?2

UsSB1+

La carte mére procure deux connecteurs standard 2.0

JUSB1&JUSB2. La technologie USB 2.0 accroit le taux de Ei;ygg

USBOC(10)
Key(9)

transfert jusqu’a 480Mbps, ce qui est 40 fois plus rapide que
I'USB 1.1. Idéal pour connecter des périphériques gourmand USBO+

en bande passante (appareil photo numérique, caméra numérique etc).

MSI Vous Rappelle...
A noter que les broches VCC et GND doivent étre correctement connecter afin d’éviter tout
endommagement.

Connecteurs Serial ATA HDD: SATA1/SATA2

La carte mére procure deux ports d’interface haute vitesse Serial ATA. Les 1 ’
Cezzz]]

ports supportent la 1e génération de taux de données Serial ATA de 150 MB/s SATAL

et sont compatibles avec les spécificités Serial ATA 1.0. Chaque connecteur 1 .
Serial ATA peut connecter jusqu’a un disque dur. ==

SATA2
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Connecteur port de série: JCOM1 (optionnel)

RTS SOUT
La carte mére procure un port de série pour vous permettre de GND
- - [9IRI DCD[1]
connecter un second matériel de série. SIN[2]
DSR
DTR
Connecteur Module IrDA Infrarouge: JIR1 crs
Ce connecteur vous permet de connecter un module IrDA Infrarouge. [5)IRTX VCC5 N1
Vous devez configurer les paramétres a travers le setup du BIOS pour
utiliser la fonction IR. JIR1 est compatible avec Intel Front Panel I/O [6IRRX gnp NCI2]
Connectivity Design Guide.
Connecteur Switch Chassis Intrusion: JCASE1
Ce connecteur est relié a un connecteur chassis switch 2 broches. Si le 2 GND
1(9) CINTRU

Chassis est ouvert, Le switch sera court. Le systéme enregistrera ce statut.

Pour effacer warning, vous devez entrer dans les paramétres du BIOS et effacer le statut.

Cavalier Clear CMOS: JBAT1

La CMOS RAM intégré possede recoit une alimentation 3 H 3 m 3
2 2 2

d’une batterie externe qui permet de garder les données de @)1 !J 1 (@) 1

configuration du systéme. Avec la CMOS RAM, le systéme Keep Data Clear Data

peut automatiquement booter avec les parameétres personnalisés du BIOS a chaque fois que le
PC est allumé. Si vous voulez effacer la configuration du systeme, utilisez le CLR_CMOS1
(Cavalier Clear CMOS) pour effacer les données. Suivez les instructions de I'image pour effacer

les données

MSI Vous Rappelle...

Vous pouvez effacer les données en positionnant le cavalier sur les broches 2-3 quand le PC
n’est pas allumé. Puis il faut remettre le cavalier en position 1-2. Ne surtout pas effacer les
données (Position 2-3) lorsque le PC est en fonction, cela endommagera la carte mére.

Slot AGP (Accelerated Graphics Port)

Le slot AGR VOous permet déconnecter une EII]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I:II]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]EI’_‘
CJ00100000010000001000010000000000C3000100000000000100]]

carte graphique AGP. Cette interface est

particulierement bien adaptée aux applications 3D. Contréleur 66 MHz, 32-bit avec acceés direct a

la mémoire principale. Le slot supporte les cartes AGP 8x/4x.
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Slots PCI (Peripheral Component Interconnect)

Les slots PCI vous permettent la connexion de cartes
[COO00000000000000000100000000000000000003000000000 |
d’extension selon vos besoins. Pour installer ou \gnnnnnnnnnnunnnuuunnnnnnnunnnnnuuunnnn‘g‘nnnnnnuuum\

retirer une carte PCI, il faut que le PC soit éteint. Si la carte PCI nécessite des réglages, veuillez

vous reporter a la documentation fournie avec cette derniére.

PCI Interrupt Request Routing

IRQ est I'abréviation de “interrupt request line”. Les IRQ sont des signaux émis par des matériels.

Les PCI IRQ sont connectés généralement au broches PCI bus INT A# ~ INT D# comme

suivant:
Orderl Order2 Order3 Order4
PCl Slot 1 INT A# INT B# INT C# INT D#
PCI Slot 2 INT B# INT C# INT D# INT A#
PCl Slot 3 INT C# INT D# INT A# INT B#
PCI Slot 4 INT D# INT A# INT B# INT C#
PClI Slot 5 INT B# INT C# INT D# INT A#
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Setup du BIOS

Lorsque le PC démarre le processus de POST (Power On Self Test) se met en route. Quand le
message ci-dessous apparait, appuyer sur <DEL> pour accéder au Setup.

Si le message disparait avant que n’ayez appuyé sur la touche, redémarrez le PC a l'aide du
bouton RESET. Vous pouvez aussi redémarrer en utilisant la combinaison de touches <Ctrl>,

<Alt>, et <Delete>.

Page Principale

Phoenix - AwardBI0DS CHMOS Setup Utility

Standard CHOS Features » /W Monitor
fidvanced BIDS Features + Cell Henu
fidvanced Chipset Features Load Optimized Defaults

Integrated Peripherals BIDS Setting Password

Power Management Setup Save & Exit Setup

PnP/PCI Configurations Exit Without Saving

Quit F% = Henu in BIODS Tl 4+ : Select Item
Save & Exit Set

me, Date, Hard Disk Type...

Standard CMOS Features

Cette fonction permet le paramétrage des éléments standard du BIOS.
Advanced BIOS Features

Cette fonction permet de paramétrer des éléments avancés du Bios.
Advanced Chipset Features

Cette option vous permet de paramétrer les éléments relatifs au registre du chipset, permettant

ainsi d’optimiser les performances de votre systeme.
Integrated Peripherals

Utiliser ce menu pour paramétrer les périphériques intégrés.
Power Management Setup

Utilisez ce menu pour appliquer vos choix en ce qui concerne le power management.
PNP/PCI Configurations

Apparait si votre systeme supporte PNP/PCI.
H/W Monitor

Cette entrée montre le statut de votre CPU, ventilateur.
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Cell Menu

Utiliser ce menu pour configurer vos parametres de pour le contréle de la fréquence et du

voltage.
Load Optimized Defaults

Utiliser ce menu pour charger les paramétres par défaut du BIOS.

BIOS Setting Password

Utiliser ce menu pour entrer un mot de passe

Save & Exit Setup

Sauvegarder les changements du CMOS et sortir de I'utilitaire de Setup.

Exit Without Saving

Abandonner tous les changements et sortir de I'utilitaire de Setup.

Cell Menu

Phoenix -

High Performance Hode
figgressive timing
Dynamic Owverclocking
Spread Spectrum

HT Frequency

Cool’ n"Quiet

fAdjust CPU Ratio
Adjust CPU F5B Frequency
fAdjust AGP Frequency
fAdjust CFO VID

CPU Voltage

Memory Uoltage

AGP Voltage

ti+e:Move Enter:zSelect +/-/PU/PD:VUalue Fi0:Save ESCzExit
5 U 3 ik

F5:Previous

Current CPU/DDR Clock

alues

AwardBINDS CHOS Setup Utilite

Cell Henu

[Manual] Henu Level
[Disabled]
[Disabled]

[Enabled]

[fx]
[Disabled]
[Startlp]
[200]

[66]
[Startlp]
[By CPU UID]
[AUTE]

[1.50 U]

F1:General Help
lts

: Optimized Defau

Cet élément indique I’horloge du CPU/ DDR. A lire uniqguement.

High Performance Mode

Ce champ vous permet de choisir les parametres DDR. En position [Optimized], il permet

d’ajuster la fréquence de mémoire DDR automatiquement déterminée par SPD. En

Sélectionnant [Manual], cela permet aux utilisateurs de configurer ces champs manuellement.

Options des paramétres: [Optimized], [Manual].
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Aggressive timing

Ce champs vous permet d’activer ou non I'horloge de mémoire. Lorsque [Enabled] est
sélectionné, le délai de temps de la mémoire sera plus court pour augmenter les performances.
Options des paramétres: [Enabled], [Disabled].

Dynamic OverClocking

Dynamic Overclocking Technology est une fonction d’overclocking automatique, inclus dans la
nouvelle technologie CoreCellTM développée par MSITM. Elle a été créée pour détecter le
temps de chargement du CPU lors du fonctionnement de programmes et pour ajuster
automatiquement la meilleure fréquence de CPU. Lorsque la carte mére détecte que le CPU fait
fonctionner des programmes, il accélerera automatiquement le CPU afin que les programmes
fonctionnement mieux et plus rapidement. Lorsque le CPU est temporairement suspendu ou
reste dans un temlps de chargement lent, il restaurera les paramétres par défauts. La Dynamic
Overclocking Technology est habituellement utilisée lorsque le PC requiére beaucoup de
données tels que les jeux 3D games ou les vidéos, et que la fréquence de CPU a besoin d’étre

booster pour augmenter les performances. Options des paramétres

[Disabled] Disable Dynamic Overclocking.
[Private] 1e niveau d’overclocking, augmente la fréquence de CPU de 1%.
[Sergeant] 2e niveau d’overclocking, augmente la fréquence de CPU de 3%.

[Captain] 3e niveau d’overclocking, également les valeurs par défaut de "Load High

Performance Defaults", augmente la fréquence de CPU de 5%.

[Colonel] 4e niveau d’overclocking, augmente la fréequence de CPU de 7%.
[General] 5e niveau d’overclocking, augmente la fréquence de CPU de 10%.
[Commander] 6e niveau d’overclocking, augmente la fréquence de CPU de 15%.

MSI Reminds You...

Méme si la Dynamic Overclocking Technology est plus stable qu’un overclocking manuel, cela
reste risqué. Nous vous suggérons de vous assurer que votre CPU supporte |'overclocking
régulier. Si votre PC devient instable ou reboot, il est préférable de désactiver la Dynamic
Overclocking ou de baisser le niveau des options d’overclocking. Dans un méme temps, si vous
avez besoin d'overclocker manuellement, il faut tout dabord désactiver la Dynamic
OverClocking.

Spread Spectrum

Les cartes méres créent des EMI (Electromagnetic Interference). La fonction de Spread
Spectrum réduit ces EMI. Si vous n’avez pas de probleme d’EMI, laisser I'option sur Disabled,
ceci vous permet une stabilité du systéme et des performances optimales. Dans le cas contraire,
choisissez Enabled pour réduire les EMI. N’oubliez pas de désactiver cette fonction si vous

voulez faire de I'overclocking, afin d’éviter tout probléme. Les options : [Disabled], [Enabled].
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HT Frequency

Cet élément spécifie la fréquence maximum d’exploitation. Options des parameétres [1x], [2X],
[3x], [4x], [5X].

Cool’n’Quiet

Cet élément procure une température du CPU de maniére a éviter la surchauffe.

Adjust CPU Ratio

Cet élément permet de modifier le ratio CPU. En position [Startup], cela permet au CPU de
fonctionner a la vitesse al plus rapide détecter par le systéeme. Options des paramétres: [Startup],
[x4]~[x25].

Adjust CPU FSB Frequency

Cet élément vous permet de choisir la fréquence d’horloge CPU Front Side Bus (en MHz).
Selectionner un nombre entre [200]~[300] pour la fréquence désirée.

Adjust AGP Frequency

Cet élément vous permet de choisir la fréquence AGP (en MHz). Sélectionner un nombre entre
[66]~[100] pour la fréquence désirée.

CPU Voltage

Cet élément vous permet d’ajuster le voltage du CPU.

Memory Voltage

En ajustant le voltage DDR, vous pouvez augmenter la vitesse DDR. Tout changement effectué
sur cette option peut entrainer une instabilité, donc changer le voltage DDR a long terme n’est
pas recommandé

AGP Voltage

Le voltage AGP est ajustable dans ce champs, vous permettant d’augmenter les performances

de I'affichage de votre carte AGP quand vous overclockez, mais la stabilité peut étre affectée.
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MEBREEE...

1. iR R B AE 2 CPU i MU -

2. C_FAN1 ZH KU #H. Bl 25 PC Alert T H, XFEEH2 H SIRIELD BE S 178 K 575
U T

]

IDE #01J: IDE1/IDE2
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B AR IDEL B FAHE . P — A BRI —AN RS IDEL AHER:. i
TR ASE (¥ A SR A B AR A e B AT — AN E AR — S WA S IDE2 #HER:.
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FHFEEE LA

WEmEREL: JFPLIFP2

PowerPower

EHEROET 2 NIRRT ST MR JFPL LEP Sy Speaker
1 IFP2. JFP1 754 Intel® VO TR i1 16 Helelelelds 2
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K
AT LLZE R B A% 1 JAUDL 13— A5 930 AubveR | e

A 2)AUD_GND
P00, JAUDL 2454 Intel® /O THHGER T ((l))AUD_MIC

.
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AUD_FPOUT_R
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BE USB #: JUSB1/JUSB2
AR 2 A USB2.0 (1132 11 JUSB1. JUSB2. USB 2.0 iR

UsSB1+

B 3 Rk F) 480Mbps, & USB1.1 (1) 40 ff5. & g;xgg Ess(gg:(lo)
e

T 7 MOS0 % (1) USB Y18 3 % 4 , 1 USB HDD . ’

HASANL. MP3 FEIsa%« FTEIHL. IR IAR T 255 USBO+

MEBREEE...

it R, VCC FI GND W E M LA IER, W& 51815
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1
FEHLFF 2 A Eid Serial ATA b o 5 MR8 — 18 Serial ATA $rfii i 150 | geeseeer] ||
MB/s, FiN% ID#HEA Serial ATALO Jiks . 454> Serial ATA #; LI#8TT L& 1 SATAL

NIRRT 1 7
SATA2
BATHEE L. JCOM1 (REHL) RTS  SOUT
TR LA TR AR B A AT e
[9]RI DCD[1]
SIN[2]
DSR
CTS DTR

IrDA £LAMEAESL: JIRL
s ATk R 5 IrDA ZUAMEA . AUl BIOS BEEFLFRBE  [5)rTy VECE Nep1)
IR ZhfE. JIRL AN Intel®H 1/O TIHUELHM MR o

[B]IRRX gyp NCI2]

PAANRIFKE:L: IJCASEL

HBSLTT 5 AN 2-pin MUBETT M. dENUAEHIT T T, hBsk i, R4 ?%Fﬁﬂreu
SR, FFER A L ERES R BRI SR, XA

BIOS # 5 T HLikRitic k.

EE CMOS BkZk: JBAT1

EBLEAAT A CMOS RAM, U (R 47 I REHL B H 5 22 g 3 1E
M IR AR . CMOS RAM AR A SN Sl [B)1 Ut 1
IR S ERAE RGENG o 35 HUIRRAF (E CMOS RAM ity Keepbata - Clearpa

RGRCEMALE, I IBATL (kR CMOS Bk RS . 5T LR I iE s B -
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MERELR...
LERGESCHINS, (AT AT 2-3 #F G B CMOS H0dfi. MR, B IFIE] 12 $HTREIRA . i
B AERGTFHUIFIHE: CMOS, XA ATAE AN LB i 5

AGP (IniEREEmD) il

H—J)Llﬂ;{%' AGP ﬂ%‘kz@%?‘fﬂt AGP }E’ﬁg EIIIII]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]IIII]I]I]I]IIII]I]I:II]I]IIII]I]IIIIIII]I]I]I]I]I]I]I]I]I]EI’_‘
l_ AGP =) *E}J?‘j‘] 3D ﬂ:, Efﬁﬁ‘&i‘l’ﬂ’] liijljﬂﬂﬂﬂl]ﬂl]l]ﬂﬂﬂl]l]ﬂl]ﬂﬂl]ﬂl]ﬂﬂﬂﬂl]ﬂﬂﬂﬂl]ﬂﬂl:lﬂﬂl]ﬂﬂl]l]ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂl]ﬂl][l‘@Eﬂ
o T n AN g

Al DG . e B R g AR BT 3R —A> 66MHz, 32-bit L HlilIE.

PCl (&%) @i

PCI }E’fgm‘z&%fg@?%ﬁﬂq*}:‘@%o LXIT{EE&%EE%EED ‘DI]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]I]IIII]I]I]I]I]I]I]I]IIIIII]I]I]I]I]I]I]I]I]IIII]DI]I]I]I]III]I]IIIIII ‘
PREE, 5D CEBERIRG. AN, (s
VAP AN R OB SCE, e MR A R WU R R, L B2k 2k BIOS W& .

PCI #F ¥ kA1
IRQ & H Wit sk A BRI Wi i SR A AR S, K e 46 (0 Hp BT 45 5 126 B U B85 (R i 2% . PCI
1 IRQ B — M L B F R s PClL LR INT A# ~ INTD# 5|

Orderl Order2 Order3 Order4
PCI Slot | INT A# INT B# INT C# INT D#
PCI Slot | INT B# INT C# INT D# INT A#
PCl Slot | INT C# INT D# INT A# INT B#
PCl Slot | INT D# INT A# INT B# INT C#
PCI Slot | INT B# INT C# INT D# INT A#
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WEHEE, REKESITM POST Ol AKD . H5Ese RBLLUNE B, $#<DEL>#E
Ry HE N BE R .

Press DEL to enter SETUP
RS AR RN TR R T, A H N Setup, WERHLE FFITHLEHZHIAE B Reset
H, ERERS. G LR T <Ctl>, <Alt>Fl<Delete># K &5 245 .

EYi]

Phoenix - AwardBI0DS CHMOS Setup Utility

Standard CHOS Features r H/Y Honitor

fidvanced BIDS Features ¢ Cell Henu

fidvanced Chipset Features Load Optimized Defaults
Integrated Peripherals BIDS Setting Password

Power Management Setup Save & Exit Setup

PnP/PCI Configurations Exit Without Saving

Esc = Quit F% = Henu in BIODS : Select Item
$ave & Exit §

Time, Date, Hard Disk Type...

Standard CMOS Features ($5#E CMOS ¥ 5E)
A FH B PR 6 FE AR I R G B AT W . Qi) FIHAE.

Advanced BIOS Features (%% BIOS $#: ¥ &)

A4 FH IS LT 6 Award® 7 46 (1 = e P A T 1R E o

Advanced Chipset Features (Rigtih 44tk E)

i S B ] MBSO v A A2 A, I R R e L.
Integrated Peripherals (¥-& i1¥5E)

A5 S ) DK JR 30 e A AT R A (R U
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Power Management Setup ( BUEEEENIRE)
A5 F M BT DG 2R 48 MV LR T 4R TR 10
PNP/PCI Configurations (PnP/PCI EZE&)

I AE 8 R G 3CRF PnP/PCIL I A 24

H/W Monitor (EEfEIERE)

WEIRER T s PCBEPEI S RIRAS, Bt CPUL U % .
Cell Menu (FZL3RED

A F M2 B e s e v IS P R ) R

Load Optimized Defaults (ZRAMRALBE GG
i e B ] AN R G4 P B R Y BIOS i .
BIOS Setting Password (BIOS & B#%)
AL ST 7E BIOS HhiR BT .

Save & Exit Setup (fRF£)/5iBH)

TRAFXS CMOS B, AR JFIR H Setup #2575,

Exit Without Saving (REFEEHD

JEFENT CMOS &, 4R JEIE H Setup F2)7 .
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Phoenix - AwardBIDS CHOS Setup Utilitey

ngh Perfurmance Hode
figgressive timing
Dynamic Owverclocking
Spread Spectrum

HT Frequency

Cool’ n"Quiet

fAdjust CPU Ratio
Adjust CPU F5B Frequency
fAdjust AGP Frequency
fAdjust CFO VID

CPU Voltage

Memory Uoltage

AGP Voltage

Enter:Select
F5:Previous

tl++:Hove

+/-/PU/PD:Value
Ualues

Cell Henu

[Manual] Henu Level 3
[Disabled]
[Disabled]

[Enabled]
Iy

[Disabled]
[Start“p]
[2 0]

[66]

[Startlp]

[By CPU UID]
[AUTE]

[1.50 U]

ESC-Exit F1:General Help

Fil:Save
F7: Optimized Defaults

Current CPU/DDR Clock (%] CPU/DDR Ht4h)

WIE R T CPU fil DDR P A7 1 24 Hif R

High Performance Mode (& i:aeER)
IEIR VP B DDR 11240 £ [Optimized} I 44 SPD (1 F 31 (il JF )5 Adjust DDR Memory
Frequency #£1i, i%#¢[Manual], W F3)iH 4% DDR &%,

PEME: [Optimized], [Manual].

Aggressive timing
EIUR] LT IR 5GP W FEI B 16 $E[Enabled],
E{Hfi: [Enabled], [Disabled].

WAFIRIN B GE IR A 20 A, P RGETERE . i

Dynamic OverClocking (ZhZ#8455)

Dynamic Overclocking Technology ) Z& @it R BAT Az MG, A& 7E MSITM 231
CoreCellTM $iA . &R JHRGIM CPU 7EAL BN AR FIN A GDIRZS, LUK H 3R CPU )
ISR . Y ERIE) CPU IEEBATIUTY, 'E4 HE) N CPU i, WLy, HHRdig
ITRET. E CPU I AL TR sl AR AR T, el e W BRI G, Bh B AR (DOT)
HATLER 1 PC i BLEAT KB = I0RE e, 1t 3D Wik B2 MANAL BN, A2 RIEAERT, ki
CPU B (3L 2 s A RA I PERE . BT HAT

[Disabled] Il Dynamic Overclocking (S 4
[Private] YN, $2T CPU AR 1%
[Sergeant] EYON R, $2T CPU AR 3%
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[Captain] =25, b2 “Load High Performance Defaults” 44 {E, #:F+ CPU
B 5%

[Colonel] BVUL RS 2T CPU S 7%
[General] BB RS, 2T CPU S 9%
[Commander] NGBS, 12T CPU M 11%
HERIEE. ...

IRE BN LT BB LTI, (B MS. PelTE R SCHA g CPU A2 A e Ak 2
Wilo UIRKBLRENT PC TFUGANSAE SR IFIWT T 4 I [ B 5B 25 [ A e Wi A& 42—
o WEREVIIE TN, g bR )& 8.

Spread Spectrum ($B&)

MM e R RS AR, BReP R CRIE) 74 EMI CRREET-H . BTG e
LHRERT ARG Ak s A A4 T 7= AL (R AT T LA (R 2 0 S T 0l by B0 1 1 R 20 S R
WA BB BT, F ki e [Disabled], X FERT LML RS M RER DURIAR 2 P o H
AR AT BB, 35K I e Y [Enabled], JEAEWT LA/ RATHE. TER, I
B, A ZBURE RIS o DR RIS R EERS (B13h) i ae SN SR B2 I T 58 5, 1K
P2 B BRI S BE R BE -

HT Frequency (HT #i%)

VRIS T 3 A RS I Bk 10 B KD REIR . e (AT [1X), [2X), [3X], [4X), [5]-

Cool’n’Quiet
SEIE L 172 AMD Athlon 152 vh, e a] LA CPU [FIHELRE, 8 Gkl 5 1 G BUR G0l S ia 1

Adjust CPU Ratio (i§4# CPU 580
USRI T R4 CPU 5 4ilY. 1% A[Startup], mlil CPU ST F b, MWlRmRg%ke. ¥
EMHA: [Startup], [x4]~[x25].

Adjust CPU FSB Frequency (% CPU FSB #i%)
PRI AT L 453 4% CPU Tl 3R S0 28 I I AR (LA MHz by B0, 17 #£[200]~[300]5E ] % 447

Adjust AGP Frequency (% AGP #i%)
SEIUR] R E£E AGP (4% (LA MHZz 24 B4 ). 14 7E[66]~[100]78 [ Hr ik B % o

CPU Voltage (CPU BJE)
SRR B IE CPU HLE.
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Memory Voltage (AWFEHBE)
% DDR F T AT LAAE = DDR 3% . HIXPE RS R M Rase v, BT DA U R B AR 2R

IBCEA KA -

AGP Voltage (AGP HL[E)
AGP i AT 7RSI R3S A VISR 325 AGP BRIk BE X FES W R SR e 1k

58



W BHINE T K8N Neo V2.0 Series (MS-7030 v2.X) ATX = #5f5 < K8N Neo V2.0 Series 2"
nVIDIA® nForce3 250 A AT RLETD 754 SHRIEHER AMD® K8 Athlon64 AR I 4

Py o K8N Neo V2.0 Series ’J'ﬁq'lﬁrﬂu . J! Fu;tpy At

*&%’9?' ﬁgﬁl

S FAN2 S FAN1

itk WO s
S
il

Top :
Paralle| Port
Bottom|: w|fs3
COM port a e
= i
o il
H VH aa
USB ports 39 oo
| i
T: LAN jagk | L-J §§H — 2
B: USB pofts §§ aa
39 ae
| 4 H
c o ] [ ¥
saTAL ol
Jco1 alles
sama il
AGP1 =
LAN \r—unnnnnnnnnn T

PCI1
(0 0000010000000000000000010001000000000000000018

nVIDIA
FORCES 250

[OTTTTTTT O AT AT U T T T T A0 TR AT T aTaaT |

PCI2
F:mnnnnn|nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn %

OTTT0 0T 0TI T I0T 00T 0000 T 0T I000I00000TI100001

PCI3
(0 0000010000000000000000010001000000000000000018
OTTT0 0T 0TI T I0T 00T 0000 T 0T I000I00000TI100001

]
NB FAN1

(0 0000010000000000000000010001000000000000000018
OTTT0 0T 0TI T I0T 00T 0000 T 0T I000I00000TI100001

JBATL

\co ooooosooosocoos

PCI5
C00000010000000000000000010001000000000000000018

FDD 1

EEEEG) (Y (66
EBERE (BEEEE BE[ JUsBL Jus82 JFPL JFP2

JAUDL Jcom1 JIR1

e T = LT |

59



i
CPU
1 312 64-bit AMD® K8 Athlon64 ECEES (Socket 754 )
I 3% 3400+ % R fy#fi= iy CPU
CRADRFERIES CPU O FTeyt » = b 2l Ry
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php )
gt
1 nVIDIA® nForce3 250 i
- 48 Socket 754 tkfiy AMD K8 Athlon64 5EI &S
- 14% HyperTransport™ e i 800 MHz
- 1 #2 DDR 400/333/266 ~ non-ECC %JF‘E ?[ ?ﬂ
-AGP v3.0 HH 8X/4X |$§E?ﬁ§ir
[*|# SATA RAID }iﬂ]ﬂ%‘ﬁ'bqf% ATA 133/ 100/ 66 [i*J IDE ﬂﬁ]ﬂ%‘ﬁ'
e
?Ljiv‘] 2 % 184-pin [i¥ DDR266/333/400 DDR SDRAM 815"
1 i?ﬁ‘ﬁ@ﬁ*"ﬁi% £% 2GB
( E’Eﬁﬁjfé?"fﬁ?ﬁﬁﬁ? ARRORIPTEN - G B R R
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php >
R
| I3 COIREEED AGP 54, ffﬁ AGP 3.0 #M?‘, T8 1.5V, 4XI8X fuHEA £
1 5 i€ 32-bit Master 3.3v/5v PCI [i#J7 L}éﬁﬁﬁ.’
i IDE
1 - {#IDE }ﬂLﬂ“ﬁa‘ﬁ';'% 5547 nVIDIA® nForce3 250 FFF[' i A0Fl1 > 42 PIO ~ Bus Master 71 Ultra
DMA66/100/133 ~ {=f#i=/iy IDE HDD/CD-ROM r%fﬁj
1B 20 i 4 [HIDEr%fﬁJ
1 Serial ATA/150 }i’ﬁ*ﬁ%ﬁ%‘ﬁ% #> nVIDIA® nForce3 250 fl
- et £ 150MB/s
- &2l 2 fif serial ATA F%fﬁ
b
VAT g
- LR A TR L ’F", 360K, 720K, 1.2M, 1.44M {1 2.88 Mbytes [IUji i
- 2[R (YD
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- 1{[T =1 > L8 SPP/EPP/ECP =t
- L S )5 AR
- 8 USB2.0 8 (i&fti*alfjiji*4)
- 1 {i# RI-45 LAN §5+
- 1 {i# IrDA &}
?‘,?ﬁr
1 6 B F53riE Realtek ALCB55
- [fi ACO7 v2.3 4l
-yl PC2001 jg, fr[@ﬂ:ﬁﬁ:
LAN
I Realtek® 8100C (f#73£f[i1)/ 8110SB (i)
- V42 10/ 100 Mbls [, ij 8110SB I {EffE 1000 Mbis [iUii%
- fif PCIv2.2,
- V42 ACPI FIpiE
BIOS
I IS[0 BIOS 4 “Plug & Play”  CSIHASI™ ) = - it F IR R Rl ol 0 = it
RS A
b2 B e e (DMD) TR p*»ﬁ%w@&f@;; if;—}?ﬁﬁﬂ#ﬂﬁ
NV RAID [ (8kad)
I 4% 2 [ SATAL50 [l 4 {fif IDE Eff/
- 42 RAID 0/ 1/ 0+1 F% JBOD izt
- L% RAID BB
- V4% RAID T ¥ i
- Y42 RAID FI
- VRSP il DR
£i~]
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SR
1 6 [MRenERy
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gl fapy CPU < ﬁ\“’““ FIREEVE tﬁ %ﬁi’fﬁ! ; A ﬁaﬂﬁ fEEy p\/f:{ejVJ f%fﬁj BRSNS IR
%‘n‘«%‘i °

@gg?q@rﬁgw CPU vyt » lﬁﬁ%fﬁﬁ'f—"/ﬁ»‘qﬁ%

http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php )

CPU £ iu% e
I CPU F§i% = 200MHz
o= = 12
e CPU it = TR x AR

= 200MHz x 12

= 24 GHz

FHEESHIUE/CPU FSB 3 1RSI

i
DDR 266 DDR 333 DDR 400
FSB

800 MHz OK OK OK
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Socket 754 pv CPU &
Lo BHE R TSR
2. JHEATICRR FEE > SRS 90 B E -
3. Y CPU FFIJﬁc“,JyF[ FIE ﬂj[ I”F?EC U—J,—r’j:j—ﬁ‘A
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CPU i b4y » I'[fiEfl CPU [t ok 2 5 ke g1 -
Socket 754 ﬁ.ﬁEﬁ v CPU 4t
H' [E5HE CPU - %/F;é” CPU i e FIR g fe 7 CPU TTIRD » 1Y 1t CPU i « Jpp [
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PR R ) b e e - g
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TSI PR« R 2 g 2 TR B A O
i CPU ﬁF VRISSLE( = B HpY CPU it ﬁ“ Fre

© ® N @ o s N e

o+ S -

e

= ASHLH 7 2 {fif 184-pin i 3% E"DDR266/DDR333/DDR400 DDR SDRAM > ¥ %p@ﬁé«'ﬁg%
£5 2GB - [&Z PRI HE- [';Y“T‘%‘r?ﬂvijﬁﬁ I G AR L ﬁ'* = (%fﬁ?ﬂﬁf‘%?ﬂ TR R EE
GO ES i
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php )
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1. DDR DIMM IR 8 )~ ] 1 -
2 }H DDR T‘ Wﬁg;@ % DDR jﬁ)ft[ IR ”?ﬁ[ﬁlf‘;{f v ;5 FFI
3. DIMM ﬁfﬂ% PPN £ -

%DDD e, [T

Volt Notch
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2 SR F AR ATX R - T RSB | 5 R P 4

%‘3, » IV el e Z5 PRS0 ) 300 S8 ) AV FETR U -
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10 20
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oo — T enp
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WO AR R o SR E+12V o TR SRS Y S E] GND e YN Y
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2. C_FANL L ERSHIH] » [T )2 4EPC Alert T £/ » iZ bR’ B A 5 CPU Ji A FIEHT
fllCPU E5hd g -

)

IDE #H1$$ 3§ : IDE1/IDE2

h SIS E - [ 32 thAHTHIT] PCIIDE * Ultra DMA 66/100/133 LIS Fr R PIO A5
2 0~4-~2 ffEPH | 2 Ultra DMA 66/100/133 7=« i3 1DE SHLEE G DAIfIfR
CD-ROM » ¥l f* IDE 4fi -

5y PRI UL £ IDEL - IDEL ') 5B — #1= RURERD ™ — AR - (2o s
RO VR < IDE2 S - {0 R - R -

9T il FRLfFRst b i Ry iR - oo It EIRIRAVESHE 2 (Jumper ) - R 5= A TRIER T
L o %wfmﬁ/%{#,:t ,?‘&ﬂfgﬁ*ﬂwﬂ”ﬁﬁ/ﬁ VF -

E‘Iﬁ;ﬁﬂ%%ﬁ : JFP1/JFP2 Power Power
LED Switch Speaker
= ESHTHLH (A5 B A B Tpv LED §f /57 JFP1 HHHHB H_.E.-H .
R £ Intel AR B 1lglalzl )7
HDD Reset Power
LED Switch LED
JFP1 JFP2

FIFTH P53 8 1 JAUDL

AUD_RET_R
JAUDL [ty h 3553 85 i RRISSHLE ZI s o ) AUD_vCC | Key
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i ] Je RT3
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[Py USB i # : JUSB1/JUSB2
=BT R b5 USB2.0 i B JUSBLIIUSB2 » HUPRSHIRT

UsSB1+

Intel E‘V{*’ﬂi?j /BT - USB2.0 B it e v il VS Koy
ﬁﬁ»rﬁ 3% 480Mbps - £ USB1.1 fi1 40 [jﬁ > S E ] bhrﬁ ,@USB i

P Jlﬁ@% » (1071 USB R ~ 507 AES ~ MP3 3 ~ I8 - useo+

e AT
BRI

[ H 0 VCC AIGND fustil B 4L % B I8 FHoips -

Serial ATA Tﬁ{lﬁ%ﬁ_{%ﬁﬁ : SATA1/SATAZ2

2 ifﬁ?ﬁi ¥2 ['[#EI‘A\’/[JEEJ%’ B SATA1&SATA2-SATAL & SATA2 Hiif Fﬁ' p F[U Serial ATA [l I

fi R AR - SNEBY - [ Serial ATA [ /7 it L s 150 MBI 19 ilifif > & fi SATAL

Serial ATA /7 [ g - j{lﬁ’"ﬁ%j' H = A FHJF Serial ATA 1.0 [ & o 1 7
Fesen]]

SATA2

R - JCOML GEF)

SOouT
= S 1 IIVTISHET ICOML » 5L 16550A fsfufi FUSHE - T \ono
U3 16 bytes FIFO i %5 [ VTITFERES 2 15117 - IR ocor)
DSR
CTS DTR

IrDA 5 91 A8UEE S 38 - JIR1

VCC5s
SR T R [ WA K9S e g BIOS b Emi )  Norbr
RIHBCIE - IR O R 4 Intel® i IR T

[6IRRX gnp NCI2]
iR AR 3 : JCASEL

PP 2-pin SIS ISR AT - SRR PN,
H%&@'ﬁﬁﬁ F«;’h‘%ﬁﬂé& Rl %: YR [0 B|OSF%L* ey

?%B?LFF‘%%
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JER CMOS B 8 : JBAT1

=915 - E)~ i CMOS RAM » RLA N2 51 o5+l 1[g) 1 i] 1(g)
BIOS [ - CMOS RAM [i')' |0 o & MBSO > (I l l
HFL BIOS FHIFS - YN P AHR LK BIOS Lpfrgzi‘um.:@fm?%iﬁl N Clear Data  Keep Data
PR ] IBATL B B -

T AR I 2-3 SFRIF R CMOS %8 o IR - #2[piE] 1-2 SRS FHNE - 7
HER T FASHIRSHIIE CMOS - sghge 1512 BT, -

AGP jﬁﬁf

i G
T 44 3D @RS pyéﬂﬁ‘ o WRE]— i

66MHz ~ 32 .irjmﬁufsih}phl Iﬁjﬂ,ﬁ‘ﬂﬁl{jﬁﬁ =2l gﬂgﬂ % ‘EFIJ@I]%,&J;; I'*“jﬁ)ftt L HELE4x AGP

g

PCI 45
- A;J NEICE R ‘1\ Lﬁ £ 3: N ‘ﬁﬂIlI]I:II]I]IlI:II]I]I:IIlDI]I]I]EIIlI]I]EII]III]I]I:II]III]I]I:II]III]IlI:II]‘Iﬁ‘IJIIEIIJEIIIEIIJIJM
[k‘jﬁﬁi I[ B?\Ib%“gk yfﬁﬁ“ L' FIJI@ j\ Fh ‘Dnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnn

T
L%W%F‘/Eﬂ‘éﬁi*ﬁ % i Ei“wﬁ‘r Hﬁ
L i U R s 'E ?FW*E*JF@*E'@E'W{?“F/HKF%L FHNESHE A ~
Wi BIOS e E s

f

PCI prf| gt
IRQ RLiligerf (Interrupt request) [ Ay » bl i FREER! HS [T Ok = MRl R o
TRBAEEE - PCI i IRQ I SElf{ I #% 2 PCI RS £HY INT A#=INT D#I A - i 573

Orderl Order2 Order3 Order4
PCI Slot 1 INT A# INT B# INT C# INT D#
PCI Slot 2 INT B# INT C# INT D# INT A#
PCI Slot 3 INT C# INT D# INT A# INT B#
PCI Slot 4 INT D# INT A# INT B# INT C#
PCI Slot 5 INT B# INT C# INT D# INT A#
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o 'E%W  FREHP I POST (JIRSFI=5 R T- o i S EL SR 2R 1 - 3
N <DEL>#E ; A o

Press DEL to enter SETUP
DR 0 e S D [ (R R Y A P RLE ™ RESET

e e BT Eﬁﬂﬂ <Ctrl> - <AIt>7v<DeIete>%‘ﬂy§t9?prﬂ

Phoenix - AwardBI0DS CHMOS Setup Utility

Standard CHOS Features r H/Y Honitor

fidvanced BIDS Features ¢ Cell Henu

fidvanced Chipset Features Load Optimized Defaults
Integrated Peripherals BIDS Setting Password

Power Management Setup Save & Exit Setup

PnP/PCI Configurations Exit Without Saving

Esc = Quit F% = Henu in BIODS Tl 4+ : Select Item
Save & Exit Setup

Standard CMOS Features (f&¥ CMOS r%tt)
il E'JLFL“‘EEE“%EEHEF'fJ:TTHﬁn’\"’E > ] 1/L'Eﬁf Frgs .

Advanced BIOS Features (3% BIOS s )
IE' B waagf% + Award ;f—i-J HEFI JfEITrE"ﬁJH E*‘E

Advanced Chipset Features ({‘%BE‘EF%%E'WH‘:)
fﬁl“ﬂ”ﬁ%‘f@%ﬁ#, ln’\"mﬁé‘afllﬁ@lxﬂﬂ I AR

Integrated Peripherals (M BIEED
IEW ”_EAEEFH}J'[ e H;{Jlﬁf‘ﬁ{% F[J%‘ R

Power Management Features (%ﬂ’ﬁl?@rpﬁ:)
IEJH ”—wﬂfﬂﬁ E}_LYEIE*‘:EFU% + o
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PNP/PCI Configurations (PNP,/PCI3E &)
I #iR T $8 PnP /PCI - P,FHEIQH',%I

H/W/ Monitor (REEE)
ISR R (SFRIRE TR B0 - e~ FREAE Pt

Cell Menu (Fj--%H)
IEJFI [l—L*ij iC kT | I 14|7$F—3“ﬁ' ’E*F'fiﬂjﬁ}ﬂ% -

Load Optimized Defaults (&5 * Il {5 r%}j
B P S ¢ BIOS pu .F.Irp%hi FPEHERREROER(EY -

BIOS Setting Password (r%‘-& BIOS #fR)
IEI & ”;uaa?ﬁlr’%‘;& BIOS I‘Wﬁ °

Save & Exit Setup (& Eﬁnﬂ%ﬁ&)
SRR T 2] CMOS o B L*Eé o

Exit Without Saving (E@FJ[ET %“3)
Fe 7E ) CMOS AR B A
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Fp g B

Phoenix - AwardBIDS CHOS Setup Utilitey

High Performance Hode
figgressive timing
Dynamic Owverclocking
Spread Spectrum

HT Frequency

Cool’ n"Quiet

fAdjust CPU Ratio
Adjust CPU F5B Frequency
fAdjust AGP Frequency
fAdjust CFO VID

CPU Voltage

Memory Uoltage

AGP Voltage

Cell Henu

[Manual] Henu Level 3
[Disabled]
[Disabled]

[Enabled]

[fx]
[Disabled]
[Startlp]
[200]

[66]
[Startlp]
[By CPU UID]
[AUTE]

[1.50 U]

tl++:Hove +/-FPU/PD:Value

Ualues

Enter:Select
F5:Previous

Fil:Save
F1- 0

ESC-Exit F1:General Help
ptimized 1

Defaults

Current CPU/ DDR Clock (Fh[ﬁvj CPU/ DDR E‘cl‘[ﬁﬁpg!jq@)
Tl BEE T CPU pﬁp{l i o e -

Hyper Performance Mode (F;Jﬁﬁ:#ﬁ:“)

RIS 73“5”% 4% [Optimized] Eﬁ I F I [EH5T ) DRAM FY timing - II%EE’L [Manual] Eﬁ ,
HIfi e o U

pﬂI%LDRAMtlmmg i [Manual] - [Optimizal] -

Aggressive timing ({%BE‘B%E’-]}‘})
i P,g[ﬂtmﬁ Trpbﬁ\”i E Tm?ﬂﬁq@ ‘p{l

AR AT RIS %’Lh@k' R

IS"F' |(Enabled) Eﬁ ’ ﬂ:‘?‘r?ﬂﬁuﬁﬂﬁ
Y [(Enabled) - {f:*'|(Disabled) -

Dynamic OverClocking (E’JF,E—'&jﬁ’F?,{JE
*Jrg {41 (Dynamic Overclocking Technology) fE#T I} I ﬂf*ﬁ <o rﬂ*’* [ g RS E37
CoreCellTM #Frf 5 %[HF%EJL PR (R - }\%_ﬂﬁpﬂ RN I ﬂfﬁﬁﬁﬁzﬁﬁ+ﬁjfh'}\'ﬁ}ﬁ
i o ‘F{f,‘} BSAS AT AR s AR R A RS R IS R
fﬁﬁlj TR~ R - ‘F{'IEU ORI E?T@'Eﬁjfg F‘Tfﬁﬁf‘i@ % ""ﬁ?]”f?fgg’ﬁf%l'@ ° Lél'ﬁj"ﬁ'}‘fﬁl B
o fi 3D Eﬁﬁ A O RO RY SRR TP GO PR -

Disabled E‘fdfﬁﬂ?ﬁﬁﬂgﬂﬁfﬁiﬁ o

Private By TRETEGH - CPU BT 1% -

Sergeant  H- WESH - CPU HIHITH 3% -

Captain 1= et OIEGH - CPU SR IT4 5% > < EREI G S R Y AR F%g
Colonel

SYDREINEGHT - CPU HIHT 7% -
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General TV RPATEGIHT - CPU ST 9% -
Commander 27 et - CPU #1791 11% -

R FRBLLE:...

L PG PrRIRE « S AR G PR CRI
7 TR~ ) EFTIIRI + 15 1 1 P GRS R (RGO~ Y
FI= U » RIS G -

2. [FlFF 0 TR PR Ry g WEEBIOS B R O AR [ -

- @ BIOS Iy~ [ SHTRE Ins Y B BT T EAH A ns” 42
IIpF 7 BIOS ST -
- U RPN BIOS 4 ) Mt AT -

Spread Spectrum (ﬁﬁﬁ%ﬁﬁ

l*’f#ifglﬁ‘%féi%ﬁjﬂﬁﬁﬁ@? AN R S PURRREL ] e NI B R B(EMI)
ORI > RS IR (4 (TR R0 - I (Disabled) ! [REZ|HE i [0 7 AR E 1A
FSf o (R LR D PRI A & 1) Ffﬁ EMI i - Hf Si‘U\EEF%§EF#J?%‘(EnabIe) o

HT Frequency (HT #i3)
I AR R RS AR R (i T (D]~ (21 [3X - (4~ [5X] -

Cool’n’Quiet control (Cool’n’Quiet E-‘fﬁ[])
I () CPU RS - SERd CPU FlFed £ [ 521 5 [ 38 -

Adjust CPU Ratio (F%%IIZCPU fﬁﬁi)
PRI AR RO - LS ¢ [Startup] - [x4]~x25] -

Adjust CPU FSB Frequency (F%%IIZCPU )
I L CPU JH AT - @il + [200~300] -

Adjust AGP Frequency (I%%IIZAGPEE«‘“)
ISP RRISTHIE AGP T « LI+ [66~100] -

CPU Voltage (CPU ?f‘r’;fk)
PSEFALE R CPU ORI » PR LI |7 CPU i3 -

Memory Voltage (?"I‘E’Lﬁ%‘fﬁ@

?aﬁz DDR FEE<fi* ') f) DDR 5% - fﬁ‘iﬁﬁflﬂﬁjgﬁ YR SRR A R B
r%f'?il [ELRREERE] -
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AGP Voltage (AGP ?L‘“r’;lf%)
AGP TR 12 [’E‘r‘?ﬁ"}iﬂi’ i RIS QIR AGP A pulERE I'E'iﬁ%iﬁ B3 SARPURR A E o B
PR E“"f’%g’??@ (e -
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X C®IT

Z DFEIT K8N Neo V2.0 (MS7030 v2.X) 3 U —RZBE W EIFWZ&Hich v N L
5 & WEY, AHLELIT nVIDIA nForce3 250 Z - L7 U v F v FHERL O Socket754
<P —R— KT, ARiLiIL Socket754 77 » b7 4+ —24, AMD Athloné4 L O
Sempron 7 2t PHUTHIS L TWET,

AR IR EEREDO AR T A2 a2 MILIZET VT, BV A MR T p—=
AL L ET,

IF—FR—KDLAT7Yk

S FAN2 S FAN1

Mo [

0
b

i
Top:
Paralle| Port
Bottom} alee]
COM port Ollesa
&=
i
N
USB poits H H
T. LAN jagk [ J H z
B: USB pofts
[t

T:Line-l C_FANL

L] saras o

Jco1 a

[z sara2 -

AGP1 —
LAN e =
Chip [IIC T i}
- I
PCI1

(0 0000000000100000000100010001000000000000000011

S L L L A R = AL LT |
JCASEL Winbond
83627THF PCI2
F:mnnnnnnnnnn|nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
| | —]

OTTT00T100T0 100010 I0TT00T000TT0I000000T 0100001

nVIDIA
FORCES 250

PCI3
F:mnnnnnnnnnn|nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn %

OTTT00T100T0 100010 I0TT00T000TT0I000000T 0100001

PCl4 D
00000000000100000000000000000000000000J000000001 NB_FAN1
O .|| —

] LN L T LT LT

PCI5
ADnnnnnnnnnnn|nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

S T L S = LT |

BEEAE) GERER
JAUDT JcoM1

JIR1

EEPEY  EYEER EBEEBNEFEE
JUSB1 JusB2

JFP1 JFP2

MEIPHRFOR—FTHY, WRDOTDFTERSELINDIGENRH Y T,
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K mitER
CPU

« Socket754 AMD K8 Athlon 64 % ¥ 7" — K,

« BT D CPU ®tIE 1Tt R — A= TAB L TWET,
http://www.msi -computer. co.j p/support/cpusupport.htm

Fv Y b
* nVIDIA nForce3 250
- Hyper Transport : 800 MHz
- AGP8x/4x ZHHR— b
- UltraDMA 133/100/66 IDE == > f @ —F —& SATA150 =2 f 2 —F —

A AEY
VT NTF ¥ RVT 7 A DDR SDRAM (DDR400/333, unbuffered) x2 A & > k
« Bc K 2GB (1GBx2) % CH4ifi T #E
A Y —|ZEAT HEFERIE N A — A=V TAR L TWHET,
http://www.msi.com.tw/program/products'mainboard/mbd/pro_mbd _trp_list.php

9=V
- AGP8X/4x x1 A1t K
- PCI x5 2 2 | (32bit v2.3 Master PCI bus)

Z v — K IDE
- UltraDMA 133/100/ 66 =% 7 Z—, 27R— b
-« VU 7L ATALS0, 24—k

v R— REgRE

- FDD 7R — | X 1 (360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88M FDD 1 5 % %7K — |)
« DU TR — R XL (HHEE 1 R— R)

« NT LR — K SPPIEPPIECP 7" — )

=T U F v

- USBX4 (+HL5E 4 R— )

* R}M5LAN Vv v 7

- UIDA By~ X —

=T 12

- 6¢ch HH /J%/ ) Redltek ALCE55 = —F v 7
- AC97 v2.3 #EfiL
- PC2001 A —7 ¢ A JHIEHENL
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LAN
- Redltek 8100C F 7214 8110SB (#&#l T v 1L ET MC L o THRAR Y £7)
- 10/100Base-T (8100C), 10/100/1000Base-T (8110SB)
- PCI 2.2 BIA& HESL
- ACPI EFEB A YR — b

BIOS
- Bifee L7-ds & B ERYICR 9% Plug & Play & aRk— |
- DMI (Desktop Management Interface) 2 78— b

NVRAID
- SATA150 2 R — k., PATA4 R— h &P R— |
- RAID 1, RAID 0, RAID 0+1, JBOD
- T—BTNTF 4 AT RS
- AT F 4 27 L RAID T LA OFAEE L P R— b
- Windows2000 SP4 ¥ 7= 1% WindowsXP SP2 % i — k

R
« ATX :30.5 cm (L) x 22.0 cm (W)

i NN

-6 X

INY T INHRIL
Ny IOV ORERKIZLL T O Y T,

%@EJ@ [ g
SEEEE = = |5|...

Keyboard COM Port USB Ports
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N—Foxz7€y b7y

ZIZTIECPU, AV, JEIEA— K, Vv L SEREICOW TR L E3, IR0
T OBIZIIAREOTIRI R E Y | OB HIRE DT THT o TLIE S,
AR ISR & L TOME B, BFEROBEEL REZ T Wi, #EE AV R
FRE L TEETAND AT EDITHEEZIT-> T IEE,

CPU [ZDL\T

AT Socket754 T v b 74— ADO~<HF—FK— KT, AMD Athlon 64 B L
Sempron 7' 1t v ¥ E AR — ML TWET, CPU A Y7y MIEETDHERIC, CPU &
Yy homEEZELS G, CPUEERICE -7 & CPU 7 7 &2 MTHR
DFHFDZ EZESFLTLIZEN, LN THRED 7Y AZWA LT CPU Lt
— b oBEEEERDET, E— b 7RO AMTOBICE. T EWED
LAWNWEIICERE LTI,

MSI Reminds you...

CPU [ EDMEREFLIZHE D THBEICKELRMEF DL SICH>TH Y. BUBKBLSTONE
WEBIZIE, D=L > TCPU PYH—R— FOBEBL TLESIHBELHYFET, N—F7
I T DBBERRIZG T=DIZLUTDEEFHTFoTS LS,
-E—F22OECPUTFUEFEELSEET S,

‘CPU 7 >DERIAFRIZELTHM L., HWEIDESEFICEELZHEZET B,
A—=nN—=oayoFLGL,

AEIY—4HAOv4sH & CPUFSB OxtlER

Fsa Memory | ppRr 266 DDR 333 DDR 400

800 MHz OK OK OK

CPUECPUT 7 VDB Y 51+
UTFOTFIETCPUE IR L T 72E 0,

1. WYRTOEEELEBED DN |Y b
INOEIRT—T NV ERNTLIZE N,

2. BEELA—ZRICF 5L, 0EFEETH
FFET, LA—DF5E RFAHWE
CPU OELY (T A +4012 72 0 BEARR

/
Ly a— M OFRICRZOTIEEL S LA—2HTE.
X0n 1ERTCPURIIEZ
° E
3. CPU LO&to =AY T EHEDN) L,

Vi s EOZAENE R 2 T CPU % 555
LET,
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4. CPUNELLEHEENTRETIZ. BN Y Ty Mo 0 EZLIAERTW
FT, DR TEVINRENTNS X5 RRETHILE, mE 28 LT ff
TEPLVELTLIEE, [E-o7- CPU O3 IL CPU o~ —R— RIZE KA
HEEZGZTLENETOT, << TEELSEIND,

5. CPUZITY 7y MI<SHEMLMIT NG, BEL/N—%24 LT CPU %#[FEHE
LE9, LAA—TREETBEIEL CPU BRI LESNAMHEANH DD T, LAA—R
BESNDETCPU ZMADIRERES 2N T EE N,

E—k U ECPUTZ7UORY FIF

E—ho 27 & CPUDT 7 OBRDTHFEEHRALET, E—F 7 KT 7

NECPU XA WA DEFEHALTLIEEN,

1. BE—hoo2bUFrvar®y MREAED Lo — b7 2REET,
75 L DB TN E AR HOMBERERR LT TS,
OFRNDE— LUV IZIE CPU EDEELEBH LT U ANHONALHERSIATINS
BANHYETN, 25 THNESR. HEVIEBLHBEERYIEL TS Y RHFFTL
Eol-1BEE, BEDSTYREFLICEGLTLES D, BVT YRR FILI—LEET
ERVCRONEELTHD, HTTYREEELEHEBHLET,

2. WIZEBROBEANATOFZHLTFCY 7y hO7 v 720 7 E£94, N
FORHA BRI L TP CEE L £,

3. BEELVAA—DT7 v 7EyEEIL T, BER/L M o#HiTFET,

4. BEICCPU 77 v OERI—T NV axs X LET,

MSI Reminds you...

CPU Z7 > ZEFET 3/ FHDER(E, BAMDBOFMISRERASATOES, Ov o EHR
T BEICHEITBLSICRY, IEG EEHERBREDSH Y ET, Y1 F R FSAN—HET/ED
SEMEISZLGHSMEEETSERITL LS,

)L-'EIJ_
B 13 184-pin DDR333/ DDR400 DDR SDRAM A 12 b % 2 JE#E# L TvEd, £
T Y — DR REHARIL 26B T, VAT oM E LT, BIERTH 1HDOAEY
—EVa—VELELE LET, (Windows XPEEE Tl AT 285413 256MB LL L% H#E
18, AL T IR &7»A/7&%%®&47®f%) PR —
FLET,

T %‘3
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1. DDRDIMM {ZiFFRAITIZEI D R &A% T SN THET 2, 810 RETHO0n
LHANTEY, BiE-ZAE THELADRWVWE I IZ/R>THET,

2. FEWRPERELLNENRNE D KEERSTZEFEAT Y MIELIARET,

3. KBICHYA ROBEZ Vv 72 BRI ET£3,

MSI Reminds you...
FIEZDEL TI3FEELADB VBB IFEBRIZHEVDNT I EEDIEEIZRE 11T TKFZE
RORETH O UM LAATSEEL,

BRI B2 —

ABLIE ATX ERICKHE L TWET, BRI R 7 X2 —7 V& STRIIC, 2TO
N—/ﬁEL< LEEINTOWDZ L EHR LTSN, KT AT AL
72854, 300W DL EOREEZFFOBREHEHAT L Z L2880 LET,

ATX24 EVERa R 4 —: IWR1 v
ATX B 24 Yo axy B et LE7, S ORIz oy 2 pwok— [
DIAEITEELTHRETLoMYELRAATI S, BHIE o]
AXTEDT v I DREEEDEIUEEL S E T, o

ATX12V BRI RV 2 —: JPW1 =
CPU Tl % (6 2 ATXI2V =47 & aefife L&+, 2

FDD O #% % —: FDD1
FDD % #%fi 9% 2 1% 7 % T3, 360K, 720K, 1.2M, 1.44M, ——
FBL0288M O FDD % 1 BHfEFIRE T, Lfe feiiiiiiiiiies "

CD-Inax% 4 —:JCD1
CD-ROM R A T DA —F 4 A —T N EHHRE L £9, R_Eigz}_L

GND

J7rax4y 42— C_FAN1/S_FAN1/S FAN2/NB_FAN1
INBEDOIART F—(FHIVN O 3 L aRxy ZEEIT 7o R R— R

LET, AT ZROMMNEZ &b uX, BT ELS e=—cenp
HRESNET, RS HIE, BV ORI L ZHUHIET 53— Ro || ALY
R L T 7280,

IRUVERIT T T A 72D T+12V 12, BUVDRIZT — A 720D T GND 128k L £ 7, itiﬁ
BHOUV AT A N— R =T E=ZHE(T 7 VIR OB 2 3 2 54512
77 VA Tk LT T 7 AT ASERB D ET,

=V T Ty VOMIBIIONWTIET 7 o A= —OERESR L T EE0,
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IDE 2% 2 :IDE1/IDE2

PIOE— K 0~4 BusMaster, UltraDMA 66/100/133 % &2, 32 &' | Enhanced PCI
IDE $ £ O Ultra DMA 33/66/100 = > b o —F Z## L T\ £ 7§, IDE T /31 A(HDD
RHFERTA T ) 1R — MO 2RE THET DI ENTEET,

- I
OO ODODOCODO0OCDO0DOEODO0O0GOO00
SEoOooEO0ORE OEOoO0OEeoO00

MSI Reminds you...

1 DD IDE ;R— FIZ2 £D HDD ###id 154&1E. HDD DV 2 —|X L— I DEREHWEIZ
BYFETERERZIZDITIEHDD A —H—Hte#td dtHEEZSHEL T 21, F£/-.HDD
EHXEFRSA 7‘/;?%555‘/5//70)7/-" FZH#ETRLESIZL TS 1 2D IDE 7RF— K~
HDD EHE RS A TE#HEHETIE. T—EF O EBRDINTF—I 2 INBET T BAREMLH Y
FFTDTTEES LS,

A 9 RXRILE Ay & —: JFP1/JFP2 g Speaker
KEUIE2 2 A FDT 0 MR E o~y B— 2 ZT T

ia‘ JFPL DB T WA 0 Intel (EMREEST 27 10 bR HHHHB HEEH 2
FIVWOHEGET VA VA RIZHER L T E9, HDD Reset Power

LED Switch LED
JFP1 JEP2
VNIV F—T A EAYF—: JAUD]
Tuy MR F =T 4 FHOE o~y F

AUD_RET R

=T, BT YA AT T AN AUD_VCC | Key

¢Zj7 B2 b oSHL O BT A A (2)AUD_GND AUD_RET_L(10)
WCHERLL TV ET, (1)AUD_MIC AUD_FPOUT_L(9)

AUD_MIC_BIAS | HP_ON
AUD_FPOUT_R

MSI Reminds you...

ZAYRNENDE—T 1A Zv v O EFEALEVGEL. LUTFORD 5 10
FICELDSECE, OFIWEHN S v /NSATOEIFAIFZYEE EEIGI 9
Ao CORBETNYIINFNDA—T 142 vy IDBEHATEES,

>k USB E>A & —: JUSB1/JUSB2
Zuay hXFVHO USB2.0 X o~y X —TF, usBL+
USB2.0 ZHA— M Hifas & ke 5 & . 480MB/
W ERIDOEET — 2 B AT 2 LA RE T, GVEE
VCC & GND Oft# & iifE % 5 L~ —AR— FE LW g
USB s 2B L £ 9O TIEEL S0, USBO+

USBOC(10)
Key(9)

MSI Reminds you...
VCC & GND DEMEREZ DL Y —ih— FHELUUSB #EEFHIE L FTDTIEELS LS
LY,
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1) 7 )L ATA O+ 2 —: SATAL /| SATA2

B 2TY /?T;!%;Z;VIAVT8237R$12/)0)‘/)7’/I/ATA“J‘° MY,
R—=FLTWET, ARGITHERSN TS Y 70 ATA R— MY
U 7L ATALO Hi#&1C Em Lfiow 150M B/ (BEmAE) O @il 7 — & 85
EEITVET,

MSI Reminds you...

S YT ATA 7—TILIFHFED IDE 7 — TILIZHN, BBHEHIML TRYE L AZEIZH > THE
T LOLT—TNICITYBDEB L S GRBEDITYMITEITSE T— A EBEDEFTT—
ABEDNBAREMEN HY FFTDTITEELSL LS,

DY TILR—REYAYHZ—1ICOML (AT 3Y)
EFNMZE 5 TIE ICOML HDOE v~y X —%4E# LTV E

F. JCOML 2T 2 5B T T 7 v h(BIFE 0 ) BGE T Monn]
$, 16650A F v 7 ZEH L 16 /XA bk FIFO |2 TCTF — X5k [olRI DCD]
ATOET, S
DSR
CTS DTR
DA FIMEED a2 —IILEUAY S — JIR1 5IIRTX YCCS Nep1)

IRTNAAET —HDEZEEAITI DD U~y X —T7,
[B]IRRX gyp NCI2]

7—xﬁﬂt>ﬁ—€>«v@—u@&a
KK =L BB EBCHEEICA v E— VR IR LET, A vE—Y
EWET DY iBmsﬁﬁ#%@ﬁ%ﬁwi? g

GND
CINTRU

CMOS < N JBATL

ABLBIZIE CMOS RAM M E# S TR Y, N EN 3 g g

bx%%%ﬁw\,néné_&T/XTArﬁiﬁ%D/x%A 1 1 1
BEXFEEHELTOET, 20D CMOS RAM [T 0S % KeepData  Clear Data

aﬂa_ WCRE S X E LET, NEEIZEE] 2 4F

FRE DO BRG] fa“ MES T2V AT L% mﬁﬁlf‘/x%bﬁ‘it@uxﬁx

BT TIVINEE LTS Z O CMOSRAM OF—% %27 U T L, T—% 4R

BICETZ ElcL-T, k77z»€»@n&f%é_&ﬁ%v)i%

N

MSI Reminds you...

F—B O YFIF/NVIADEFEEFHEEL, T2t MO SERT—TINEHRVERETLEY
L2E FESI—FSHTIMEERBLEYS . EDEE Y /I\BEFZZHTRLTHS., /5Y
IVEEBLTLEE, SXTLLEEL TIVBEEIZ CMOS 7 U PId#ESHZ{THhHEIVT 2
SV, YH—IR— FOBEBOKNKREDBRLS DY EFT
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AGP XA bk

AGP c:li AGP /]’ :/ﬂ — 7 3;/]’ A 0)7 Duuuuuuuuuuuuununnuuuuuuuuunuuuuu:luunuuuunnnuuuuuum:H

e — o ——]
— - 3] Joo000000000000000000000000000000C300000000000000000C3
T4 v H—NEHEELET, AGP ‘

1% 3D HiE 78 & OALERT — 2 ORI TRR SN KT, /'S5 7 v v ay
Fa—Z1X66MHz, 2y N F ¥ U FAEZFHLTAASL VATV ICHEET 72T
%2 E AT,

PClRxB v k
PCI A1 v Fa:li;~#~@:~XG:E U \ﬁnnuuuuuuuunuuunnuunuuuuuunuuuununuuuu‘ﬁuunuuuunnm\
4{%& f&*}i‘%ﬁﬁ“— ]\x\%%%?é - k Z)S“(‘\%ij‘ ‘DﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂIH]ﬂﬂﬂﬂDDHHHHDDDHHHHDHHDHHHDDD ‘

B FHFIichizcoTiE, 4T PCOBEBREHFELE L, a2 b LERI—7 V%K
WTL ZEW, HIfHTRoE Yy T v FI2OWTIE PCl I — RICEFT STV A5
EEFAT, TORARIHESTLTEEWN,

PCI Interrupt Request Routing

N R =T M CPUICK LTHET DEIVIALELRIFE ST, PCIZIIhEXZ T TT A
ADEWE(A N b DR 2B L E3, FEAER R PCL /S A D IRQ BUEILLL T D@ v
‘(‘\‘a‘o

Orderl Order2 Order3 Order4
PCISlot 1 INT A# INT B# INT C# INT D#
PCI Slot 2 INT B# INT C# INT D# INT A#
PCI Slot 3 INT C# INT D# INT A# INT B#
PCI Slot 4 INT D# INT A# INT B# INT C#
PCI Slot 5 INT B# INT C# INT D# INT A#

BIOS & i3 Basic Input Output System OISR T —fRANTIL A A2 EREFRSALE T,
BIOS IZFEAMN 2N~ R =7 OFHEETWN NN—RT7 =7 & OSOfrHaE LET,
BIOS OREIIHREFIELBED L VAT ANKEITE R Rol20, KEOEAICIT
N—= RO T EEETHZ20H0 ET, LN ->T, BIOS EEDE T ITIE LWA
FRIZE SN T —F—DEEITBNTIT-o T E &,

BREBAT D EN— R0 =7 0P E U, POST (Power On Self Test) i f 2351
NEJ, UTORA v =0 FRENTWAEIC, <DEL>F—%# L TBIOSt v
7 T HIE A FFOH L E T,

[(ERAyE—V]
Press DEL to Enter : Setup

BIOS v 7 v FHEHEZ MR- 128581, AT A2 HERE) L TREEDHE:

E&2ATH> TLZ&W, BFER T V&2 LImEAZIC<Ddate>F— % Lo X2 LIC LT
BIFIE, 1ZITHEFEIZBIOSE Yy N7y THEEAE X £,
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A AZ 21—
Phoenix - AwardBI0DS CHMOS Setup Utility

Standard CHOS Features r H/Y Honitor

fidvanced BIDS Features ¢ Cell Henu

fidvanced Chipset Features Load Optimized Defaults
Integrated Peripherals BIDS Setting Password

Power Management Setup Save & Exit Setup

PnP/PCI Configurations Exit Without Saving

Esc = Quit F% = Henu in BIODS : Select Item
F10 : Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Standard CMOS Features

A AR EDY AT AOSERRREZITVET,

Advanced BIOS Features

ILRHERE DR E TV E T

Advanced Chipset Features

F o7y FOBRICEE LZREELITV., Y AT LAOMREARELL £,
Integrated Peripherals

IDE. YU FEEGE. 7T 7 1 v 7 BRER EATEA R — PEBEEOREZITVE T,
Power Management Setup

EIREBRICET DR EEZITVET,

PNP/PCI Configurations

TT I T R A RS PCl SR D EEITVET,

H/W Monitor

=P =DV AT DI NN — R =7 R CPUIRER EEFRLET,
Cell Menu

JAREAPBIER EDE L ZATVE T,

Load Optimized Defaults

T HARF D BIOSFREA 7 — FLET,

BIOS Setting Password

Supervisor /XA T — REFHELET, BIOSEHEMG~DT 7 AEHIRLET,
Save & Exit Setup

AW L7 BIOSBEM z fRfr L THT LT,

Exit Without Saving

AR LR EMZRAETITR T LET,
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Cell Menu

Phoenix - AwardBIDS CHOS Setup Utilitey

Cell Henu

High Performance Hode [Manual] Henu Level 3
figgressive timing [Disabled]
Dynamic Owverclocking [Disabled]
Spread Spectrum [Enabled]

HT Frequency Iy

Cool’ n"Quiet [Disabled]
fAdjust CPU Ratio [Startlp]
Adjust CPU FSB Frequency [200]

fAdjust AGP Frequency [66]

fAdjust CFO VID [Startlp]
CPU Uoltage [By CPU UID]
Memory Uoltage [abTO]

RGP Uoltage [1.50 U]

tl++:Hove Enter:Select +/-FPUSPD:Value Fi0:5ave ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F7: Optimized Defaults

MSI Reminds you...

BRBCEEDERIZ T —ih— FOEEF L ETNA RICAELEEENITFT K HICRTEE
FZEELEVDTSLES D, ZEFIBEICIF, THNARBEBED YR FBFZ 57 T1—H—
DEFIZHENTIT2 TS,

Current CPU/DDR Clock
CPU OENMEZ vy 7 ZFon LET, #tAHE EH T,

High Performance Mode
DRAM DOEMEZ v v 7 23 E L ET, [Manud] &2 RIRT 5 & TALA = 2 —Dfli% FH)
TRETDHIENTEET, HEAT T a “IF[[Optimized] & [Manud] TJ,

Aggressive timing

[Enabled]lZFXET D EAEY —DT 4 LA XA LEFESREL, VAT LO/RT 3 —
~ U ADA LAY £, VAT ABREIC X o TZEWED ZZEMENS B L A BAH
HVETOTIEELZZ, REAT Y 3 i [Enabled] & [Disabled] T,

Dynamic OverClocking

Dynamic Overclocking (%, MSI il @ CoreCell 77 J n P —% M L=, Hilings
A —r3—27 1 v 7 FAfi 9, Dynamic Overdocking 1% CPU ([N EATREE =4 —
L. BATWMOEEERIT OGEOHRA— = 0y 7 ETWET, UERREIETITH
HEOBRNWA— "= 0y 7 ThiHId, = 8HbEE/ MMz 52
LRTEEY, I — CPU IR ED FT T ANRRAELIZSEAE TS, EbIC
LRI EEIC AEENRT L Gl OBEELITOET, BT AmESL3ID 7 — L7 EAL
HARORERIEEZIT ) 2 —P —I2id, KREER 22T,
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BIOS DOFKEAL 7> a IILL F D@ T,
Disabled D.O.T. HREFERLELA.

Private (Z%E)D.OT. LARJL 1, CPU RBE#HMN 1% HMNY FT,
Sergeant (FE)D.O.T. LARJL 2, CPU BR#N 3% HHYFET,
Captain (KE) D.O.T. LARJL 3. CPU BR#A 5% HHYFET,
Colonel (K{kE)D.O.T. L)L 4, CPU RIE#EMN 7% HMNYET,
General (K$#)D.O.T. LAJL 5, CPU RIE#MN 9% HMNYET,
Commander (7thP) D.O.T. ®E L NI, CPU BEHEMN 11% HHYET,

Spread Spectrum

AL Ea—F—Fray 7 EEEMEIND SVAEEEZLICEELTChET, Z7ay
IR —E =BV AEBERET DRI, HE ER0REGT AT A XL
FEEN B BRI EEMDNA T 9, EARMIZITA— K EOBROEY [E LIcX > T
A REFFET HEOITLRLTWETH, FRERE TIZRWTIMBIZ 2 A X3
TLEIRARH Y £3, @I [Disdbled THALET, ElA—"—2r v 7 &n
BB CHER T 53546 b[DisdbledlZf% E LT & W AN FAET DA 7/
A R K o THES DI DI B OFEEZ T TLE D LWV o RBRBRAET 5
A DI, [Enabled] %8R L £ 9, Spread Spectrum #BEZ 7% E LB E. 7 u v 7G5
DOWIENREDZ ENHY ., ZNUZE S TUVARAT LAOLEERNERDONDZERHD F
I, WEA T a i[Disabled] & [Enabled] T,

HT Frequency
Hyper Transport U > 7 OEWEEEBO R RIEZHE L ET, HEA 7T 2 U1E[1X],
[2x], [3x], [4X], [5X] T

Cool'n'Quiet
CPU {8 # % L C CPU D% B < HERE T,

Adjust CPU Ratio
CPU DR =RE2FR L E T,

Adjust CPU FSB Frequency
CPU @ FSB % FE CARE LE T, REA T T 3 »1E[200]17>5[300](MHZ) T,

Adjust AGP Frequency
AGP ® FSB % FE) TAE LE ¥, [66]~[100](MHZ) TT,

CPU Voltage
CPUDaTBEEEZLLLET,

Memory Voltage
AEY —OHHREEELZT LT,

AGP Voltage
AGP 21y MOUEEEEZZEET LET,
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